Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
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= MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

= NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

= ATI®is registered trademark of AMD Corporation.

= AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

= Intel®is registered trademarks of Intel Corporation.

= Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

= AMI®is registered trademark of American Megatrends Inc.

= Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

= Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.

= Realtek? is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
= JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

= Netware® is registered trademark of Novell, Inc.

= Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.

= VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.

= ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
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= Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.
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Safety Instructions

®m  Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the

equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

®  Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

®  Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

®  Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

®  All cautions and warnings on the equipment should be noted.

= Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

®  |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:
O The power cord or plug is damaged.

Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

The equipment does not work well or you can not get it work according to

User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

= DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C
(140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

[e}yelNe}

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed
of as unsorted household waste. Please use the public collection
system to return, recycle, or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
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California, USA:
The button cell battery may contain perchlorate material and requires
9 special handling when recycled or disposed of in California.

b

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.




FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.

O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.
VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7846

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

Preface

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.
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European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement
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Korea Warning Statements
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Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Japan JIS C 0950 Material Declaration

A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, mandates
that manufacturers provide material declarations for certain categories of electronic
products offered for sale after July 1, 2006. To view the material declaration for the
product, see the MSI web site at :
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule
2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight
% and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of
the Rule.




Turkey EEE regulation

Conforms to the EEE Regulations of the Republic Of Turkey
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

Ukraine restriction of hazardous substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved
by the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 Ne 1057,
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and
electronic equipment.

YkpaiHa 0OMexeHHs1 Ha HasiBHICTb HeGe3nevyHnx

pe4oBUH

O6nagHaHHs Bignosigae BuMoram TEXHIYHOrO PernaMeHTy LWoAo 0BMEXeHHS
BUKOPUCTaHHS Aesiknx HeGe3neyHnx pe4oBUH B €MEeKTPUYHOMY Ta eNleKTPOHHOMY
obnafHaHi, 3aTBepakeHoro noctaHoow KabiHeTy MiHicTpiB YkpaiHu Big 3 rpyaHs
2008 Ne 1057.

Vietnam RoHS

This product complies with Circular 30/2011/TT-BCT regulating the permitted limits
for a number of hazardous substances in electronic and electric products.
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WEEE Statement

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,
products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal
wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be
obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply
with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANGAIS
En tant qu'écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis & la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKWIA

Komnanua MSI npeanpuHuMaeT akTUBHbIE AEACTBUSA MO 3aLUUTe OKpyxXatoLen
cpefbl, NO3TOMY HanoMWHAeM BaMm, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTUBOI EBponelickoro Cotosa (EC) no npepoTspalleHmio
3arpsi3HeHNst OKpyXatoLLe cpefibl UCNOSb30BaHHLIM 3MEKTPUYECKAM U 3NEKTPOHHBIM
obopynoBaHuem (aupektusa WEEE 2002/96/EC), BcTynatowlei B cuny 13

asrycrta 2005 roga, n3genus, OTHOCALLMECS K 3NEKTPUHECKOMY U 3IEKTPOHHOMY
oBopyaoBaHuto, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs Kak GbITOBOI MyCop, MO3TOMY
NPOV3BOANTENN BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3MEKTPOHHOTO 060pyA0BaHUS 06s13aHbI
NpVHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHWUK cpoka cnyxbbl. MSI 06s3yeTcs
cobntoaaTb Tpe6oBaHWs No Npuemy NPoAyKUMK, NpodaHHoi noa mapkoi MSI Ha
Tepputopumn EC, B nepepaboTky No oKoH4aHuM cpoka cnyx6bl. Bel MoXeTe BepHyTb
3TN u3genuvs B cneynanmanpoBaHHble NyHKTbl npuemMa.




ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electronicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MS| estara comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo de
vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el
ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida
de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
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De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi ra¢una o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektriénu opremu” ne mogu vi$e biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na
kraju njihovog uobic¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju
ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su
prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacq odpadéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKCE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI dinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak tizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten sonra Urtinleri geri
toplamakla yikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markal Griinlerin kullanim
sUreleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istedi ile isbirligi icerisinde olacaktir.
Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakéazano likvidovat “elektrické

a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky
zpét po skonceni jejich zivotnosti. Spole¢nost MSI spini poZzadavky na odebirani
vyrobkl znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto
vyrobky mizete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvéddként
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatélyba 1ép6, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairél szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartdi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belll értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gydijtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono pit
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati
a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’Unione
Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino
punto di raccolta
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English

Thank you for choosing the H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD Series (MS-7846 v5.X)
Micro-ATX motherboard. The H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD Series motherboards
are based on Intel H81 chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the
advanced Intel LGA1150 processor, the H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD Series
motherboards deliver a high performance and professional desktop platform solution.

Layout

v R — )

Top : mouge JPWR2
Bottom: kdyboard CPUFAN1 |1

USB2.0 ports

USB3.0 ports

DVI pgrt (H81M PRO-VD)

HDMIfport (H81M PRO-VH)

VGA port

Top: LAN jack
Bottom: USB pprts
SYSFAN1 @
T:Line-In
[: M:Line-0+
B:MIC-Int
[=
PCIE1
PCI_E2
PCI_E3
e
BEEEN BEEER EELor
JCOoM1 Juse2 ATA4 _ SATA3  SATA2 _ SATAT
R T e _
JAUD1 J




ysibu3

Motherboard Specifications

CPU ® 4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 /
Support Pentium® / Celeron®processors for LGA 1150 socket
Chipset = |ntel®H81 Express Chipset
Memory = 2x DDR3 memory slots supporting up to 16GB
Support = Supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
= Dual channel memory architecture
= Supports non-ECC, un-buffered memory
Expansion = 1x PCle 2.0 x16 slot
Slots = 2x PCle 2.0 x1 slots
Onboard = 1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
Graphics @ 60Hz, 24bpp
m 1x HDMI port (H81M PRO-VH), supporting a maximum
resolution of 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz,
36bpp
= 1x DVI-D port (H81M PRO-VD), supporting a maximum
resolution of 1920x1200 @60Hz
Storage = |ntel H81 Express Chipset
- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2)
- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA3~4)
- Supports Intel Smart Connect Technology
UsB = |ntel H81 Express Chipset
- 2x USB 3.0 ports on the back panel
- 8x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports
available through the internal USB connectors)
= VIA VL806 Chipset
- 2xInternal USB 3.0 connectors
Audio = Realtek® ALC887 Codec
LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controller
Back Panel 1x PS/2 keyboard port
Connectors 1x PS/2 mouse port

1x VGA port

1x HDMI port (H81M PRO-VH)
1x DVI-D port (H81M PRO-VD)
4x USB 2.0 ports

2x USB 3.0 ports

1x LAN (RJ45) port

3x audio jacks




Internal
Connectors

1x 24-pin ATX main power connector

1x 4-pin ATX 12V power connector

2x SATA 6Gb/s connectors

2x SATA 3Gb/s connectors

2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
1x USB 3.0 connector (supports additional 2 USB 3.0 ports)
1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin system fan connector

1x Front panel audio connector

1x Serial port connector

1x TPM connector

2x System panel connectors

1x Chassis Intrusion connector

1x Clear CMOS jumper

BIOS
Features

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-language

Form Factor

Micro-ATX Form Factor
9.1in.x6.81in. (23.1 cm x 17.3 cm)

For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please visit

http://www.msi.com/test-report/
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Back Panel

H81M PRO-VH

PS/2 Mouse

S

@ USB 2.0
==
==

PS/2 Keyboard USB 3.0

H81M PRO-VD

PS/2 Mouse

@ USB 2.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

=

PS/2 Keyboard

USB 3.0

LAN LED Indicator

LINKIACT —femmsl— SPEED
LED - LED

LED LED Status Description
Off No link
Link/ Activity LED Yellow Linked
Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection




CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the motherboard.

(») Veteo Remensteton E#E

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. at the I
address below.
http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully
open position.

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.

3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

&>

Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

Alignment Key
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5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the
fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

«IN s

N
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Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by
covering the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory Installation
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Watch the video to learn how to install memories at the address below.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ

« DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

« To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.
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Internal Connectors

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

el
@\m‘b@ [=] i s

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.




SATA1~4: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@Wﬂa@ [=]#55[w]

-
Watch the video to learn how to Install SATA HDD. - o
http://youtu.be/RZsMpgxythc E
SATA1

SATA1~2: SATA 6Gb/s connectors
SATA3~4: SATA 3Gb/s connectors

VAN

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

.

Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

« SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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JCIH: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case
is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

%
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CPUFAN1, SYSFAN1: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN1 SYSFAN1

> .
20 o
<
=
23 o

Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

.

These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s and system’s temperature.

.

If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the
TPM security platform manual for more details and usages.

JFP1, JBK1: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1
connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to
simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector
and then plug the M-Connector into the motherboard.

@\Wz@@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JBK1 “or,

On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

The majority of the computer case'’s front panel connectors will primarily be
plugged into JFP1.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JUSBS3: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

« Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

« To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through
an optional USB 3.0 compliant cable.
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system
can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If
you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

*[e]5] = |

Keep Data Clear Data

/\ tportent

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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PCI_E1~3: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

24



BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You may need to run the Setup program when:

® An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run SETUP.
= You want to change the default settings for customized features.

/\ Ipatent

Please load the default settings to restore the optimal system performance and
stability if the system becomes unstable after changing BIOS settings. Select the
"Restore Defaults" and press <Enter> in BIOS to load the default settings.

« If you are unfamiliar with the BIOS settings, we recommend that you keep the
default settings to avoid possible system damage or failure booting due to
inappropriate BIOS configuration.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to
enter BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the
RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>,
<Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

I72Si FAST BOOT

FAST BOOT )

Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast
Boot" utility screen.

GOZBI6S

/\ tpertent

Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor Language System
information
| I—
Virtual OC
Genie Button
Boot device
priority bar
BIOS menu |ERSiNes OC PROFILE
selection ’

HARDWARE
NONTOR Bt menu
selection

; BOARD
M-FLASH EXPLORER

Menu display
OC Menu

M-FLASH

A

« Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring.
Read-only.

> Adjust CPU Ratio [Auto]
Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be
changed if the processor supports this function.

» Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

Selects the CPU Ratio operating mode.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

> EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will be

available when "Adjust CPU Ratio" is set to [Auto].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed

CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically
above rated specifications when system request the highest
performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Adjust Ring Ratio [Auto]
Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.
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> DRAM Timing Mode [Auto]
Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

> Memory Fast Boot [Auto]
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and
first training. After that, the memory will not be initialed and trained
when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

» DRAM Voltage [Auto]

Sets the value for appointed voltage related to memory. If set to "Auto”, BIOS will set
the voltage automatically or you can set it manually.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the
CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than
needs to load the default settings for new devices.
[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key
features does the installed CPU support. Read only.

» MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and

timings of installed memory. You can also access this information menu at any time
by pressing [F5].
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» DIMM1~2 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.

» CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

> Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly

improved.
[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

» Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support
the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel’s Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the
system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious
attacks and worms.
[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform
to run multiple operating systems in independent partitions.
The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch
data and instructions into L2 cache from memory for tuning
the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the
cache latency time and tuning the performance to the specific
application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the
CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is
over the adaptive temperature.
[Disabled] Disables this function.

> Intel C-State [Enabled]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power
consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]
Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and
voltage for power-saving in halt state.
[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when
system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3,
C2, then CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]
Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears
when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for
accelerating the SSD speed.
[Disabled] Disables this feature.
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Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the
core frequency for reducing the current.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores
in turbo boost mode. These items appear when the installed processor supports
this function.
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JA= 1=

SATA Fl0]E 2] &% ZFof 528t 2227t UX|BH S7H Hotg 2l Z2
FHYEIE M2 Eof 0148 Zis HEELIC
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JCI: MA| &Y 745

O] HHE = MA| 21 A% Zlolgof AAZELICH AFE A o|AT HEl= B2,
NAI 2 H7LIZ ol ZAstEILICH Alaglo] of AEIE 7|=5tm shaio] 21
HAIKI7F LIEFELICH ZD 8 X245, BIOS RE2IEIM TS xIJ0F BHLiCt

- S
S,
1,
S
<

CPUFAN1, SYSFAN1: B Z2/ 7{Ef

T8 7JLIEIE +12v0] AAY B TS XIHELICH HRlES o) AlAR sEof
SUE| 24 857} 9/ B9, CPU H K0i8 B8] Slstol S A3}

ol 53| CIROIE B Aol HLICH AIATI B TR AHGHR. AIAH
HE ALS JHS#h ALAE B 7ulElo] 25 HHES Qoo o AlAH HE
Pl TR ¢iEE 4 gl F9, HH 327I0l I eieNe.

CPUFAN1 SYSFAN1

> S
0 Qz\o«
23
QO =N
3
&, >
%

VAN

o Z2MM IS4 FAOIEL BHONE M #HESHE CPU SIEHIE AISSHHIL.

« 0| H4YE{= 20| ZEO|M AOLE ® X018 X[2IEfLIC CPU & AlAE|o] A
2zof ufel Mol £ = & A& 2.2 X065t Command Center ?E/EIEIE Mx|g
= 2l&Lct.

o BHYU AIAEI HZ HjQIEE0] ZEO M 1ZE s gf

Hg 7 Z3710f AT e1ZsH2.

- M5z FEE M, Holgo| H E20|=E allstx| =S EHOl5HAL.

LR, 0{HEIE AtS5t0d

o
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JTPM1: TPM 2E& 74

0| 74E{= TPM (Trusted Platform Module) 2&0{ 2 €Lt AtAIEH LIS}
AEHE TPM 2ot ZSHE dHME HEFHMR.

JFP1, JBK1: A|AH] o 7{4|E]

ol HUE = MH mid AQ|x| & LEDOY| @4ZAELICt JFP17{<EE= Intel® Front Panel
1/0 Connectivity Design GuideE &8 LICH MM mid 7{<lE| Mx|E 7HH3] 571
2/5to] SMQIM-FHLUEIE AS5HMI. AFE 70|42 £ E ZE ME M-FHE{of
I O M-F{EIE HIQIE =0l AASIMR

CLEE

He ol A dX|of CHet S84 S A x6l2{2 ofehol
ZAO|EE YEtHL

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JBK1 “or,

/\ e

« AHojAZ AHYE Qo] &2 AZtE HT|E Bt EIE2 5 (+)S EAIELICLR
I3 Zto] eI M-AHYEof XMAIE E2|of et HE et i gHEtnt 2|5
EolotM| 2.

- ZFE| Ho|20] Chrks TPl I HUElS JFP10] SAEoZ HZELICH
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JUSB1~2: USB 2.0 &% 7{4|E]

0| 7{<lE{i= USB HDD,C|X|Z 7tH2t, MP3 E&{0lof Z2IE|, 2R S1t Z2 1%
USB #H ZX|& AZst S CIRFR! ZIt&LICh

/\ eexg

VCC % GNDS| Elg H2f5] ¢iZsto{of &4 2 & X/g + lgLict

JUSB3: USB 3.0 &% 74|
USB 3.0 ZE = USB 2.0 ¥ x|9t 228 &+ l&LIch CIO|E M& ST |0 5Gbits/s
(SuperSpeed)E K| &LICt

/\ @se

« VCC 2 GND2| Elg H25| oiZdstofof 248 Yx|g=+ Q&L

« USB 3.0 %8 Al&352{P S92/ USB 3.0 #|0|E 2 & *x/2} USB3.0 ZEE
o1Zdsf{of BfL|Ch.
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JAUD1: MH mjd 2C|2 FH4E

7% 4 2o, 0] HHEL Intel® Front
ot

O] HHEE At 5tod M Il QCIE
Panel I/0 Connectivity Design GuideE &+ &
=

JBAT1: CMOS Z2l0{ M

2o AL T H0IEE RXI5H7| s 2% HIEIEIZ RE TS 2 W
CMOS RAMO| Q& LICH CMOS RAM2| A2, AlAElg Z miotch AlAE 0] OS
E ASoZ RYHLICL AlAH 7HE X|EHH, MHE 4H5t01 CMOS RAM
HOIEE xlg4 A&Lich

*[e]g] = |

HlolEf R K| HlolEf x| 7]

VAN

AlAEJ0] THA] Q= S0t 0] HEE T2 A7 CMOS RAME X2 + Ql&LICt OFS,
HIfE 22[ELIC. AIAE0] HX 2= S0 CMOSE X2 ol2. 28 Z2
HRIE=7t 248 + Ql&Lich
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PCI_E1~3: PCle &% &2

PCle %2 PCle QIE{m|0|A &% 7

In

PCle 2.0x16 €%
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72 MY2 getroz A|XMo| A|AH obH S MBELICH ChEat 22 F2, Mx|
Z2IYES MEC

n AAE R2EIA| 2F HAIX[7F LIEILLT SETUP Z2 03 M3g @75Hs B2,

= ALEREO| T o et 7B MYe HAsteE F2.

Zﬁ;é&ﬁ?

« BIOS 8% g piZst £ AAE0 oty 8 B2, 7|2 8% g E2cstof £[%9]

Z
AAE 85T HHEE S2I6HMR. BIOSOIM “7|E8L 52" 852 Mefstn
<Enter>& +28H 7|2 482 Z=g + A&LICt
BIOS MTof o=3tx| g2 B, 7/2 MY o2 RX[tH2. 2E X gte B2,
AlAE &4t RE 2F I SHE = Ql&LIC)

A 50{7t7]
HFEIE 74 AAH 0| POST (Power On Self Test) Z2MAE A|5tEHLICH 3tEHod|
otzfol HIAIX|7H EAIZ|H, <DEL> 7|18 =] A% S AIRELch

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(DELEZ FEH 8H HIFE, F112 F2H 28 HFE A ELc)

2 HAIXIE 2X| RFHL BIOSE S047tx| RYCHH, AIARS ZiCk ChA| 474LE
RESET HHE 2 =4 CHA| AIRFEHLICEH S8 <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|12 S Alol|
So] AIARE CHAl AlRHE =2 Ql&LCH

MSIE BIOS MY 3tHO 2 0|85t F7HK| YHe FIHMo 2 MIFLch

"MSI Fast Boot" 7 & 2|E| 3t20{ M "GO2BIOS" &g Z2/5 7Lt Hel2 =0l
“GO2BIOS” HHE(EM)2 F2H Ch3 22 A AlAR0] BIOS MY stHoz FY
olsgrLict

IS FASTBOOT

FAST BOOT

"MSI Fast Boot" #EZ|E|

GOZBI0S, : shelolM "GO2BIOS" Bg
EX RS

VAN
“MSI Fast Boot” 2 E/IZ|E|& Al&3}0{ BIOS 8% 3tFHo 2 0[&35t7| Zof o]
REEIEIE HXIStUEX] &OlSHML.
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e
BIOSE Al=Hat® of2fol siedol EAIELICE

Al HE
| I—
Virtual OC
Genie HE
28 ¥l
29l b
EH
EJ‘OI_S | <crrinGs g OC PROFILE
T
HARDWARE
et B10S 1=
Hlw
: BOARD
M-FLASH EXPLORER
Hy claZeo]
m | —
ocC HiF

M-FLASH

- Ol #5213 NSRS Pz BRYULIC}

- HFRZS BEsx| dLLin. PHUN A HS50ug BP HE0 223 Eln]
ZFE] SIS RI017F M £ Y E UL

- 2uF2Zo| 4S5tx| %2 B2, OC Genie§ AHS 3101 2r} £lA| 2HiF2Z)
g2z mE e
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

ol #52 MxlEl CcPu, HEZEEl ¥ &lo| #xf Fut=E EAIFLICL (27| T8)
» Adjust CPU Ratio [Auto]

ol &=g ArE5tod CPUOI 23 {8 #H™st= CPU s
dR2Z2 MM 0l 715 XIsE B0t ol #5S HEE £ laLch

» Adjusted CPU Frequency

ol 52 ZHE CPU FotE EAIFLICH (2471 T8)

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

O| =52 AH83to CPU HIE Q| &t 5 =8 MEE £ l&LICH

[Fixed Mode] CPU HlgE +%.

[Dynamic Mode] CPU H|g2 CPU 2% AEjoi| 2} SXMo 2 HZAFLICH

» EIST [Enabled]

0| =g Al835}04 Enhanced Intel® SpeedStep Technology S & 443} L=
HIEW:#SH—IE} 0| 52 "Adjust CPU Ratio"7} [Auto] 2 MHE ZHe, AHEE =
A&Lch

[Enabled] 0| 7|58 g3t 5to{ CPU MY & F0{ FU+E SHo2
ﬂ+o+04 Bo MY AH B "o dgg £+ &Lt
[Disabled] 0l 715 & HIgdstgtiict.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
O| &= g AFE3t09 Intel® Turbo Boost 7|5 S &3t == HIEHstEfLICHo| #52
MxIEl CPU7t Ol 7|5 & XIYsts B LIEHSLICH

[Enabled] Alaglo| 2|1 HEfO] §58 2T 5= B2, 0| 7IsS ¥4ststod
HH aH olgol ““Oi CPU 23g S&/LIct
[Disabled] 0l 75 &gt

» Adjust Ring Ratio [Auto]

ol &52 At8stod @ Higs dYELCH R824t Hels MxIE cPud et

etEuch

» Adjusted Ring Frequency

ol 52 2HE & Fo+E EAFLUCHIZITE)

» Adjust GT Ratio [Auto]

Ol =2 A8sto S8 2= 2ol i

CPUof| et Eak &L

> Adjusted GT Frequency

ol#Ee XHE S 124 24 EA

» DRAM Frequency [Auto]

0| &= 2 AtZ5t0oi DRAM BHE THE S YaLIch B, RHERZ Hd 852
Z5tX| et&Lch

» Adjusted DRAM Frequency

ol =2 YT DRAM EHE EAIFLICH(H7I T8)

j
i

Yoot 28 2t Hels dxlE

BLich (8471 ©8)
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> DRAM Timing Mode [Auto]
ol &5g At8stod HZ2| Eto|Y Z=8 MEighLch

[Auto] DRAM Eto|&2 Mx|El HZ 2| 2& 2| SPD (Serial Presence
Detect)ofl ofa ZHELICH

[Link] ZE =2l Mdol DRAM Eto|Yg +5202 MHE £ laLch

[UnLink] Z- 22| A'do| DRAM EtO|LE 522 MHE = QlaLct,

» Advanced DRAM Configuration
<Enter>2 £ ME HFE AIZHELICt “DRAM Timing Mode 0l A [Link] &
[Unlink] 2 A8t 2of 848t = HIZMSHELICH AERtE HZ2l2l ZF 2ol
chsh M= 2| Eto|yg g"*’ & aueucr H=Z 2l Elo|Y Myg Byt & AlaR0|
E2otdst AL 2EEIX| a2 2oL 2™ E<, CMOoS HIOIE+ A FEtD

7|2 dE2 sstMe. (CMOS —=~EIO+ oy tHE ‘2ol LIS HZ5H0i CMOS
HlOIE{E AXI5t 1 BIOS oM 7|2 dHE REFAMR.)

» Memory Fast Boot [Auto]
o 228w Hizelel Elold HAIE &85t £ HIEgstELic

[Auto] 0| M2 BIOSHIM Rts 22 TAELICH

[Enabled] HZElE HHm A= X Ego|de atdds| 2 gfict
Ol of AIAR! REl AZHS 7t&statHM 28 & d2, H2als
EgfoldElx| °l’\|_|E+

[Disabled] HZ 2|7t ol B -IA| AIZFE|HLE ERo|SELCH

» DRAM Voltage [Auto]
ol &52 At8stod HzZa| Mete MEE £ U&LICH “Auto”2 M 35t0{ BIOSOIM
HZE2 MYg 502 YU e 822 MHE £ gt

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
0| 7lsg &893 £E HIZYS5t0 CPU £E HZ 27 TAHEIRE B2, AlAH
SEAET EHI}\III7I LIt x| & "éxo*ah—ltk

I'mg

[Enabled] Al 21 HIAIRIZHLIEFLIC A & x[of Re$ 7|12 22
2 afof guct
[Disabled] 0| 7|52 HIgHst 5t #4X{ BIOS MM S | XIELICH

» CPU Specifications

<Enter>& 2 ME HI'F& AIEELICH ol ME HFE dxIE CP

EAISHD 917] MBLICH ASRHE IIEXI [FAI7I8 =2 B ol SiAg 4
AU&Lich

» CPU Technology Support

<Enter>& =24 M2 EHI-u'TrE AIZFEFLICE O] ME D& MRIE CPUTL X|HetE
7158 EAIELICH (471 T8)
» MEMORY-Z

<Enter>& =24 ME HIFE AIRELICEH Ol ME HiFE HxIE HZ2lo| 2E
MY EtO|YS EAILICE AL8RHE AXMEXI [F5]71& =21 BE HiF
M| AT Ql&Lch
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» DIMM1~2 Memory SPD
<Enter>E =2 ME HFE AIFELICL o] ME HFE HXIE HZEC HEE
EAFLCHEIZI E8)

» CPU Features
<Enter>& £ M2 HFE AIRHELICH

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Z 2 MAM7t Hyper-Threading 7|&£& X|§5H, At8Rto| SEAIZHE £|A8 &
T ALE M 7ISS BHIE = UELICH 0] 7IE2 Z2 MM otol E2(%el
HE| Zo{oll of247H2] =2|xel ii}\‘”kl Fof MAjZto 2 JHAEQl o
EHiE = UAELICH o] YHS HE5HH, Al MM 52 JoHsE
A&LICH

[Enable] Intel Hyper-Threading Jleg g3t g

[Disabled] 2Y MA7LHT 7152 XIYsHX| fo™ HIE s &

-|> rz
o

» Active Processor Cores [All]

Ol #28 AL stod EIL ZRNM 20{ £8 My 4 ABLICH
> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Ol &5g Ar8stod & CPUID 2tS E48t £ HIEYsE 4 QlaLich
[Enabled] BIOS = ZICH CPUID &3 gt2 XEtsto:

Z2MME X|HEHK| et o RYH
sHzE = aLch

E
lo
I o:
om
A
2
m

T AAE
[Disabled] AlX |CH CPUID 13 2t AFS LIt
> Execute Disable Bit [Enabled]

2 Ao Ccheh ‘I @HEZ ' 2 S Hiole{agt o I =of Chat
A|/\E1I° Eo}-oh_ o|7<-|0| %_J(zo H|- |E‘|ﬁ)0| H.l_u_.|0404 |_=.‘_E§|'E|0‘| xlﬂg
22, Z2 NME ALr2 REHEH, AIARIS| &4 0Lt Bo| &HAtg whx|gLCt o]
Jlsg g4 gste e HEFLICH
[Enabled] NO-Execution 23 7|52 #43l5t04 % o|HMol 374 ol s

YRIFFLICH
[Disabled] ol 7|5 HIg&stgiict

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

o] &= 2 AF23}09 Intel Virtualization technology (/& 7HAH 3l 7|&)2 EA45t
EE HIEEEE  daLlch

[Enabled] 0| 7|&g #dststH EHE 0| SR THE[Mof A 042

s2
SUAMME M £ oln AARE oiE{7Ho| 7hatst
ANagloz ZhEghLict

[Disabled] 0| 7|s & "Igdsterct

» Hardware Prefetcher [Enabled]
=90 Z 2| %{(MLC Streamer prefetcher) 7|52 &5t £
HIgH Aot

[Enabled] StEo] Z2|Hx7t AHFS 22 of|o|E{et BHS 2ol
L2 FHAlofl Z 2| B x|5t04 CPU M58 =™ EfLICH
[Disabled] 0| 7|52 dHigdstghict
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPU 3t=90{ Z2|H|%(MLC Spatial prefetcher)E & 443} £ &= HIZ A58t}

[Enabled] 0| 7|s& #'dststod FHA| X|d AlZHE &0l §H 88
z2Io| H58 MY + YsLch

[Disabled] RIHE FHAl BHQltS ghadstgtich

» CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) X|#& & 43} &=
HIgA3t3fLich o] @52 CPU7t Ol 7|5 & XI#ste B LIErLICH
[Enabled] Intel AES XIS EAst&fLict

[Disabled] Intel AES X[ HIE&stgfLict

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

0|l 7Is & &3t == HIgAststod cPULl TS UXRIE & l&Lch

[Enabled] CPUS| RE7t MS 2L &8 B, CPU F0{o 2H
S£EE FHELCH

[Disabled] 0| 7|5 Hlgdsteruict

> Intel C-State [Enabled]
C-state= ACPI01| 2|5l HolEl 2 MM F #a| 7|& Lot

[Auto] 0| Y2 BIOSHIM Ats22 FAELICH

[Enabled] ANAEo] @F MEfE ZHx|stD 20 met cPUS M2 AR E
E0iELch

[Disabled] 0| 7|s & "Iggsterct

» C1E Support [Disabled]
C1E 7|52 43 £ HIEE350 AlAE 7 MEfoM 242 Hofsh
AU&LICH o] &2 “Intel C-State” 7|50 #445HE < LIEFLICH

[Enabled] 0| 7l5 & &g3tatod CPU Fot & Mot g E0|1 AlAH
F7 JEjoilM TM2ig Hofe =+ &Lt
[Disabled] 0l 7|5 & HIg gstgLict.

» Package C State limit [Auto]

AA" 27 MEjoiM T2 Hokg 2|8t CPU C-state =8 MEHE £ Ql&LCh

0| &= “Intel C-State” 7|5 0| E3tE B LIEFLICEH

[Auto] O] M2 BIOSHIM A5 2 FAELICH

[CO~CTs] HY g Jotxle = M2 iPst ch3 Z&Lch
C7s, C7, C6, C3, C2, CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]

iRSTZ SSDO| L8t Intel Lake Tiny 7|5 & 4%t £ Bl H3stgfLICt O

=2 Mx|E CPUZL 0| 7|52 XI5t “Intel C-State” 7|5 0| EA3tE B

LEEFFLICEH

[Enabled] SMI10 2E 858 4 AI71SSD £ & 7H&3HELICH

[Disabled] ol 7|5 HIgdstgtuict

52



A 1: ChE S 2 “Intel Turbo Boost “ 7|50 & A5} E < LIEFLLICEH

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]

0| =2 Turbo Boost ZE0| A CPUL| & 7|7+ TDP ¥ M8t Zte e 4=
A& LICH

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

ol g5 & 7Izt My MEhw)'el Fx| Alzte ddE + laLlch

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

OI S 2 Turbo Boost ZE0{A CPUS| B 7|7t TDP T MEt 2t MEE =
UE I—IEP

» CPU Current limit (A) [Auto]

EiE §AE 20| CPU mi7|x|Q| Z|cH M7 M#t 2te MEFLICH XTIt
XIHE S g2 =0 22, CPUE xr%gz 20| Fo4E IF HFE
E0iELICt

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

0| &S2 EE BAE REO|MCHE HEIE =101°| CPUHIES &YE +
U&LIchol 52 MxIE Z2MAM7} o] 7Is S XI@sts B2 LietdLcH
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Francgais

Merci d’avoir choisi une carte mére Micro-ATX de la série H81M PRO-VH/ H81M
PRO-VD (MS-7846 v5.X). La série H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD est basée sur

le chipset Intel H81 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner avec les
processeurs Intel LGA1150 avancés, les cartes méres de la série H81M PRO-VH/
H81M PRO-VD délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée tant
aux professionnels qu’aux particuliers.

Schéma

v R — )

Top : mouge JPWR2
Bottom: kdyboard

CPUFANT 1

USB2.0 ports

USB3.0 ports

Frangais

DVI pgrt (H81M PRO-VD)

HDMIfport (H81M PRO-VH)

VGA port

Top: LAN jack
Bottom: USB pprts
SYSFAN1 @
T:Line-In
[: M:Line-0+
B:MIC-Int
[=
PCIE1
PCI_E2
PCI_E3
e
[FEETE EETED B
Jeom1 Juss2 SATA4 _ SATA3 _SATA2 _ SATAI
CEELE EEEE] eemd [FEH  E ===l == =="]]
JAUD1 JFP1 JUSBT J
S=

55



sieduel

Spécifications

Processeur

= Processeurs 4éme Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® pour LGA 1150 socket

Chipset

= Chipset Intel®H81 Express

Mémoire
supportée

2x emplacements de mémoire DDR3 supportent jusqu’a 16GB
Supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz

Architecture mémoire double canal

Support non-ECC, mémoire un-buffered

Emplacement
d'extension

= 1x emplacement PCle 2.0 x16
m 2x emplacements PCle 2.0 x1

Graphiques
intégrée

1x port VGA, support une résolution au maximum de
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x port HDMI (H81M PRO-VH), support une résolution au
maximum de 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz,
36bpp

1x port DVI-D (H81M PRO-VD), support une résolution au
maximum de 1920x1200 @60Hz

Stockage

Chipset Intel H81 Express
- 2x ports SATA 6Gb/s (SATA1~2)
- 2x ports SATA 3Gb/s (SATA3~4)
- Support Intel Smart Connect Technology

usB

Chipset Intel H81 Express
- 2x connecteurs USB 3.0 intégrés
- 8x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriere, 4 ports
disponibles via le connecteur USB intégrés)
Chipset VIA VL806
- 2x connecteurs USB 3.0 intégrés

Audio

Realtek® ALC887 Codec

LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controleur

Connecteurs
surle
panneau
arriére

1x port clavier PS/2

1x port souris PS/2

1x port VGA

1x port HDMI (H81M PRO-VH)
1x port DVI-D (H81M PRO-VD)
4x ports USB 2.0

2x ports USB 3.0

1x port LAN (RJ45)

3x prises audio
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Connecteurs
internes

1x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX

1x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

2x connecteurs SATA 6Gb/s

2x connecteurs SATA 3Gb/s

2x connecteurs USB 2.0 (support 4 autres ports USB 2.0)
1x connecteur USB 3.0 (support 2 autres ports USB 3.0)
1x connecteur de ventilateur 4-pin CPU

1x connecteur de ventilateur de systéme 4-pin

1x connecteur audio avant

1x connecteur de port sérial

1x connecteur TPM

2x connecteurs de panneau du systeme

1x connecteur intrusion chassis

1x cavalier d’effacement CMOS

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-langue

Fonctions
BIOS

30
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Dimension = Dimension Micro-ATX
9.1in.x6.8in. (23.1 cm x 17.3 cm)

Pour plus d’'information sur le CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’'information sur les composants compatibles,
veuillez visiter http://www.msi.com/test-report/
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Panneau Arriére

H81M PRO-VH
Souris PS/2
@ USB 2.0
==
O |==
Clavier PS/2 USB 3.0
H81M PRO-VD
Souris PS/2 LAN
o=
@ USB 2.0 Q
Clavier PS/2 USB 3.0 USB 2.0
Indicateur LED de LAN
LINK/ACT —{= —=}—SPEED
LED - LED
LED Etat de LED Description
Eteint Non relié
Link/ Activity LED L.
(LED de lien/ activite) |>24"° Relié
Clignote Activité de donnée
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED T
(LED de vitesse) Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité.
Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

@ Démonstrationlde)Video) O30
Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur sur le site I
ci-dessous.

http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position
compléetement ouverte. .

30
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Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.

3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en
ligne droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement.
Veérifiez qu'’il est bien installé dans la bonne direction.

&>

Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Clés d'alignement
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.

Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP sile CPU est enlevée de son emplacement.

Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Pate thermique

Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.
Placez le ventilateur sur la carte mere avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mére. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position,
vous devez entendre un clic.

. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de
fixation sont bien verrouillés en position.

. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systéme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information
d'installation.
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Installation de mémoire

(») pamestetindowtiss [E14%: 5]

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires sur le site ci-dessous.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ
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* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d'installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.

61



sieduel

Connecteurs d’alimentation

JPWR1~2 : Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez

le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans
le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre

accrochée sur le connecteur d’alimentation de la carte mere.

ol
(») pamestetimdowiss Ok

Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation sur le
site ci-dessous.

http://youtu.be/gkDYyR_834

-
oS,
,o,,/::o« @
JPWR2 NN
o

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mére.

JCOM1 : Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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SATA1~4 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

(») Dt do v E#5E

Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1~2 : connecteurs SATA 6Gb/s
SATA3~4 : connecteurs SATA 3Gb/s
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« De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer
au manuel des périphériques pour plus d’information.

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les
périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-
vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

.

Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.

63



sieduel

JCIH1 : Connecteur Intrusion Chassis

Ce connecteur est relié a un cable d'interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d'alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et

désactiver I'alerte.
&\\ =

K
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S,
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CPUFAN1, SYSFAN1 : Connecteur d’alimentation du
ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de I'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN1 SYSFAN1

> <.
L% o
<
P =
= 3

Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

.

Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. Vous
pouvez installer I'utilitaire Control Center qui contrélera automatiquement la vitesse
du ventilateur en fonction de la température actuelle.

.

S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systéme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n'endommage les
lames de ventilateurs.

64



JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.

JFP1, JBK1 : Connecteur panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le
JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant,
veuillez utiliser le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation.
Connectez tous les fils du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a
la carte mere.

@Wi@@

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles
sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication
relative au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la
position des connecteurs.

La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB1~2 : Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

JUSB3 : Connecteurs d’extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

* Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin
d’éviter tout dommage possible.

< Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.
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JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter le panneau audio avant. Il est conforme au
guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
~

JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Il'y aun CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mere, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec
le CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systeme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

' (=] ‘o8

Conserver les données Effacer les données

/\ tportent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systéme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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PCI_E1~3 : Emplacements d’extension PCle

L’emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1
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Configuration BIOS

La configuration par défaut fournit une performance optimale pour la stabilité du

systéme dans les conditions normales. Vous pouvez utiliser les programmes de

configuration lorsque :

= Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systéme, et
vous exige d’entrer dans la Configuration.

= Vous voulez modifier les réglages par défaut pour des fonctions personalisées.

AN

Veuillez charger les configurations par défaut pour récupérer la performance

du systéme optimale et la stabilité si le systeme devient instable apres la
configuration. Choisissez “Restore Defaults” et appuyez sur <Enter> dans BIOS
pour charger les configurations par défaut.

Si vous ne maitrisez pas la configuration du BIOS, il est recommandé de garder
celle par défaut pour éviter d’endommager le systeme éventuellement ou de
mauvais démarrage a cause de la configuration BIOS inappropriée.

Entrer dans la configuration BIOS

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la
touche <DEL> pour entrer dans la configuration :

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systeme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur 'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS” physique (en option) sur la carte mére pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

I72Si FASTBOOT

o
FAST BOOT Cliquez sur l'onglet "GO2BIOS"

depuis I'écran d'utilitaire "MSI

GOZB1I6S : Fast Boot".

/\ Iiperteat

Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
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Vue d’ensemble

Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.
Indicateur température

Langue Information
du systeme

Bouton virtuel
OC Genie

Barre priorité
de périphérique
démarrage

Sélection du| e
menu BIOS

OC PROFILE

MILITARY
\ LgSS J HARDWARE (YT,

MONITOR
menu BIOS

M-FLASH

OC Menu

10: 16

Tomporature

SETTINGS

L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs
avanceés.

.

L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider
votre garantie et endommager sévérement votre matériel.

Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU installé, de la mémoire et Ring.
En lecture seule.

> Adjust CPU Ratio [Auto]
Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut
étre modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
Choisissez le mode d'opération du CPU Ratio.
[Fixed Mode] Fixe le ratio CPU.

[Dynamic Mode] Le ratio CPU sera modifié automatiquement selon le chargement
du CPU.

> EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu n'est

disponible qu'avec "Adjust CPU Ratio" en [Auto].

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut étre modifié uniquement si le
CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le
systéme exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.
» Adjust Ring Ratio [Auto]
Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.
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» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

» Adjust GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

» Adjusted GT Frequency

Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

71



sieduel

> DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence
Detect) des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement
pour tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement

pour chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut étre
instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-Ia, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage
par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

> Memory Fast Boot [Auto]
Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére
initiation et de la premiére formation. La mémoire n'est ensuite
plus initialisée ni testée au moment du démarrage, de fagon a
accélérer le démarrage du systéme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

» DRAM Voltage [Auto]

Définit la tension de mémoire. En "Auto”, le BIOS définit automatiquement la tension
de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

Activer ou désactiver le systéme pour I'envoi d'un message d'alerte au démarrage
lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme envoie un message d'alerte au démarrage. Il a
ensuite besoin de ses réglages par défaut pour les nouveaux
périphériques.

[Disabled] Désactive cette fonction et conserve les réglages BIOS.

» CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

» CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.
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» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information a tout temps en appuyant sur [F5].

» DIMM1~2 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
I'information de la mémoire installée. En lecture seule.

» CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

> Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux
de transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite
les multi cceurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui
exécutent les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du
systéme est considérablement augmentée.

(%]

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading. ‘©
[Disabled] Désactive ce menu si le systeme ne prend pas la fontion HT 8
en charge. ©

L

» Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour
contourner le probleme démarrage de I'ancien systéme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur avec la
valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques
malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter
un code pour endommager le systeme. Il est recommandé de toujours garder ce
élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.
[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une
plate-forme visant a faire fonctionner plusieurs systemes
d'exploitation dans des partitions indépendentes. Le systéme
peut fonctionner virtuellement comme des systemes
multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire
pour ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour
réduire le temps de latence et ajuster les performances dans
I'application spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.
[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel C-State [Enabled]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par
ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéme et réduit en conséquence
la consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> C1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pour I'économie d’énergie en état d’arrét. Ce
menu apparait lorsque “Intel C-State” est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension
CPU visant a économiser I'énergie en état d’arrét.
[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie

lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est

activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est
C7s, C7, C6, C3, C2, puis CO.
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> LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article
apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel
C-State” est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique
pour accélérer la vitesse SSD.
[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent lorsque “Intel Turbo Boost”
est activé.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» CPU Current limit (A) [Auto]

SetDéfinit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du cceur pour réduire la limite actuelle.

» 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus apparaissent uniquement si le CPU installé prend cette fonction en
charge. Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de
ceceurs en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé
prend cette fonction en charge.
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Deutsch

Danke, dass Sie sich fiir das H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD (MS-7846 v5.X)
Micro-ATX Motherboard entschieden haben. Das H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD
Motherboard basiert auf dem Intel H81 Chipsatz und ist optimal auf Energieeffienz
ausgerichtet. Entworfen, um den hochentwickelten Intel LGA1150 Prozessor zu
unterstiitzen, stellt dieses H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD Motherboard die ideale
Loésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungs-Desktop-Systems dar.
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Spezifikationen

Prozessor

= Die Intel® Core™ {7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® /
Celeron®Prozessoren der 4. Generation fiir LGA 1150 Sockel

Chipsatz

Intel®H81 Express Chipsatz

Speicher

2x DDR3 Speicherplatze unterstiitzen bis zu 16GB
Unterstlitzt DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
Dual-Kanal-Speicherarchitektur

Unterstitzt ungepufferte Non-ECC-Speicher

Erweiterung-
anschliisse

1x PCle 2.0 x16-Steckplatz
2x PCle 2.0 x1-Steckplatze

Onboard-
Grafik

1x VGA Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x HDMI Anschluss (H81M PRO-VH), unterstitzt eine
maximale Aufldsung von 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp

1x DVI-D Anschluss (H81M PRO-VD), unterstiitzt eine
maximale Auflésung von 1920x1200 @60Hz

Festplatten-
anschluss

Intel H81 Express Chipsatz
- 2x SATA 6Gb/s Anschliisse (SATA1~2)
- 2x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA3~4)
- Unterstitzt die Intel Smart Connect Technologie

UsB

Intel H81 Express Chipsatz
- 2x USB 3.0 Anschliisse an der riickseitigen
Anschlussleiste
- 8x USB 2.0 Anschlisse (4 Anschliisse an der riickseitigen
Anschlussleiste, 4 Anschlusse stehen durch die internen
USB Anschlisse zur Verfligung)
VIA VL806 Chipsatz
- 2xinterne USB 3.0 Anschliisse

Audio

Realtek® ALC887 Codec

LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN Controller

Hintere
Ein-/ und
Ausgénge

PS/2 Tastaturanschluss x1

PS/2 Mausanschluss x1

VGA Anschluss x1

HDMI Anschluss x1 (H81M PRO-VH)
DVI-D Anschluss x1 (H81M PRO-VD)
USB 2.0 Anschlisse x4

USB 3.0 Anschliisse x2

LAN (RJ45) Anschluss x1
Audiobuchsen x3
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Interne
Anschliisse

ATX 24-poliger Stromanschluss x1

ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

SATA 6Gb/s Anschliisse x2

SATA 3Gb/s Anschliisse x2

USB 2.0 Anschlisse x2 (unterstitzt zusatzliche 4 USB 2.0
Ports)

USB 3.0 Anschluss x1 (unterstitzt zusatzliche 2 USB 3.0
Ports)

4-poliger CPU-LUifter-Anschluss x1

4-poliger System-LUfter-Anschluss x1

Audioanschluss des Frontpanels x1

Serieller Anschluss x1

TPM Anschluss x1

Systemtafelanschlisse x2

Gehausekontaktschalter x1

Steckbriicke zur CMOS-L&schung x1

BIOS
Funktionen

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Mehrsprachenunterstiitzung

Formfaktor

Micro-ATX Formfaktor
9,6 Zoll x 6,8 Zoll (23,1 cm x 17,3 cm)

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen tber kompatible Bauteile finden
Sie unter http://www.msi.com/test-report/
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Rucktafel-Ubersicht

H81M PRO-VH

PS/2 Maus

@ USB 2.0
==
==

S

PS/2 Tastatur USB 3.0
H81M PRO-VD
PS/2 Maus LAN
e

g @ USB 2.0 Q
c = |IE= =
w
N O == =

PS/2 Tastatur USB 3.0 USB 2.0

LAN LED Anzeige

LINK/ACT —{= —=—SPEED
LED - LED

LED LED Status Bezeichnung
Aus Keine Verbindung
Link/ Activity LED
(Verbindung/ Aktivitat | Gelb Verbindung
LED)
Blinkt Datenaktivitat
Aus 10 Mbps-Verbindung
Speed LED
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung
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CPU & Kuhlkorper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um
die richtige CPU und CPU-Kihlkérper Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ Videozemonstration O30

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie I
Sie CPU & Kiihlkérper installieren.

http://youtu.be/bfsLa099url E F h

1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und
offnen Sie anschlieBend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zurlickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Deutsch

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.

3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

&>

SchlieRen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Justiermarkierungen
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Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung

aus dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte verwahren Sie die PnP-
Abdeckung. Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus
dem Sockel entfernt wird.

Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Wérmeableitung
ehindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

mafgeblich und vi

.

Machen Sie den CPU-Lifteranschluss auf dem Motherboard ausfindig.

Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lufterverankerungen mit den dafiir vorgesehenen Léchern auf der
Motherboard -Platine.

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des Kiihlkorpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

. Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass der Kiihler korrekt
installiert ist.

. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss
auf dem Motherboard.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkérper/ Kiihler gekauft haben, beziehen
Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kiihlers fiir mehr Details tiber die
Kiihlerinstallation.
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Speicher

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie die Speichermodule installieren.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Deutsch

DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard

DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitét zu gewéhrleisten.
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Interne Anschliisse

JPWR1~2: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

ol
@ VideozDemonstration (=] i lm]

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie die Stromversorgungsstecker installieren.

http://youtu.be/gkDYyR_834

-
oS,
,o,,/::o« @
JPWR2 NN
N

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen
des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine
sicherzustellen.

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Geréte direkt
anschlieRen.
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SATA1~4: SATA Anschlisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ VideozDemonstration E E
-

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie - o
Sie eine SATA-Featplatte installieren. E

http://youtu.be/RZsMpqxythc

SATA1~2: SATA 6Gb/s Anschlilsse
SATA3~4: SATA 3Gb/s Anschlilsse

VAN

« Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zuséatzliche Stromversorgung lber das
PC-Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch
des Laufwerks.

Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Geratehandbuch.

.

Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

« SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Geh&use-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das
BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.

iy

/TG‘
SaTe,
S,
54
<

CPUFAN,SYSFAN1: Stromanschlisse fiir Lifter

Die Anschlisse unterstlitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist Inr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lifter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliifter konnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und missen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
Systemlifter kénnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN1 SYSFAN1

Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf tiber die empfohlenen CPU-Klihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.
Die Anschliisse unterstitzen die Smart Fan Llftersteuerung. Das Utility Command

Center kann installiert werden, um die Liiftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

Fr den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfiigung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den
Liftern verfangen kénnen.

.
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JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen tber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen
Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

JFP1, JBK1: Systemtafelanschliisses

Diese Anschlsse sind firr das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfiillt die Anforderungen des “Intel®
Front Panel /0 Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-
Anschlisse, nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu
vereinfachen. SchlieRen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehé&use zunachst an die
M-Connectors an und stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren Sie, wie
Sie die Frontpanel-Anschllisse installieren.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

Deutsch

JBK1 o

%
< oy

A

« An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den MConnectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

Die meisten Anschlisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

JUSB3: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

« Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

« Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0
Port tiber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéngen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design Guide”.

-

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I16schen
wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

JEI B (O

Daten beibehalten CMOS-Daten l6schen

/\ waity

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbriicke stecken, um die
Daten im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.
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PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 2.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

yosineg
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BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir Systemstabilitat unter

normalen Bedingungen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

= Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie
zum Aufruf des SETUP aufgefordert werden.

= Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen &ndern wollen.

N

Wenn das System nach dem Andern der BIOS-Einstellungen instabil wird, laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, um die optimale Systemleistung und Stabilitat
wiederherzustellen. Wéhlen Sie die “Restore Defaults” und driicken Sie auf
<Eingabe> in BIOS, um die Standardeinstellungen zu laden.

« Falls Sie nicht mit den BIOS-Einstellungen vertraut sind, empfehlen wir, dass Sie
die Standardeinstellungen beizubehalten, um die Systemschéaden oder den Fehler
im Boot durch unsachgeméf3e BIOS-Konfiguration zu vermeiden.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstuberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken
Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu &ffnen; F11 driicken um das
Bootmenti zu 6ffnen)

Deutsch

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mochten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das
System aullerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken

Sie auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI| Fast Boot" oder driicken
Sie die Taste “GO2BIOS" (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten
Systemstart automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

I72S7 FAST BOOT

FAST BOOT

Klicken Sie auf das Auswahlfeld
0>, o
70-B16'S : "GO2BIOS" des Bildschirms "MSI

Fast Boot".
/\ Wity

Beim Einsatz des “MSI Fastboot™-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen des
BIOS miissen Sie das Programm zunéchst installieren.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturiiberwachung Sprache System-
Information
| —
Virtual OC
Genie Taste
Bootgerate-
Prioritats-
BIOS-Ment- [ gives 3 OC PROFILE leiste
Auswahl
HARDWARE N
Yuiaie i B10S-Mend
Auswahl
3 BOARD.
M-FLASH EXPLORER
Menlianzeige
OC-Meni

SETTINGS

M-FLASH

/\ vty

Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmal3nahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschddigung
der Hardware fiihren.

Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist nur
eine Anzeige — keine Anderung mdglich.

> Adjust CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.
Diese Option kann nur geadndert werden, wenn der Prozessor diese Funktion
unterstitzt.

» Adjusted CPU Frequency
Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige —
Anderungen sind nicht méglich.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

Wabhlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese

Option steht zur Verfiigung, wenn “Adjust CPU Ratio” auf [Auto] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt,
wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstitzt.

Deutsch

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch
zu erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhéngig von der
installierten CPU.

> Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» Adjust GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.

» Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige — keine
Anderung méglich.

» DRAM Frequency [Auto]

§etzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.
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> Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» DRAM Timing Mode [Auto]

Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence
Detect) der installierten Speichermodule bestimmt.

[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir alle
Speicherkanale.

[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir die
einzelnen Speicherkanale.

» Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Unterment wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode”
aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing fiir jeden Kanal des
Speichers einstellen. Das System koénnte nach dem Andern Speicher-Timings

instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, Idschen Sie bitte die
CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte
den Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und
die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]
Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fiir

jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart
zu beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert

und gepruft.

> DRAM Voltage [Auto]

Setzen die Speicherspannung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie kénnen die Einstellungen
auch manuell vornehmen.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU
oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt
die Default-Einstellungen fiir neue Geréte.
[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-

Einstellungen.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.
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» CPU Technology Support

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Unterment zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an. Nur
Anzeige - keine Anderung méglich.

» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen. Dieses

Unterment zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu
diesen Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.

» DIMM1~2 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Das
Untermenti zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die
Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu
verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne
innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen
simultan durchfiihren kdnnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der

Systemleistung ein. 5
[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie. iz}
[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion 8

(a]

nicht unterstitzt.

> Active Processor Cores [All]
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéhlen.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert,
um Bootprobleme mit &lteren Betriebssystem zu umgehen,
die den Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht
unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow”
Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch
Ausfiihrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu

aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bdsartigen Angriffe
und Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhéangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere
Systeme virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um
die Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermdglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung
der Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von
Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstiitzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Aktiviert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die
CPU vor Uberhitzung zu schitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur tber
die adaptive Temperatur steigt.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Enabled]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-
Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch
konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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> C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fir Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermdglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und
Spannung zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Package C State limit [Auto]

Hier kénnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn
das System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State"
aktiviert ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch
konfiguriert.
[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7, C7, C6,

C3, C2, dann CO.

> LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fiir
SSD. Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion
unterstiitzt und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen 10-Last angepasste Leistung
fur die Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit. -
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion. 8
5
Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo 8

Boost aktiviert ist.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) firr die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

> CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Hier kénnen Sie den CPU Multiplikator in den verschiedenen aktiven Kernen im
Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn der installierte
Prozessor diese Funktion unterstiitzt.
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Pycckun

Bnarogapvm Bac 3a BbiGop cuctemHoli nnatel cepun H81M PRO-VH/ H81M PRO-
VD (MS-7846 v5.X) Micro-ATX. [insi HanGonee achchekTnBHON paboTbl cUCTEMbI
cepun H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD wu3rotoBneHa Ha ocHoe 4unceTos Intel
H81. Mnatbl cepun H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD, o6ecneyunBatoT BbICOKYO
NPOV3BOANTENLHOCTL U SIBMSIOTCS NPOECCHOHANBHBIMU NnaTgopmamu 4ns
HacTonbHbIX MK, Gnarogapsi COBMECTUMOCTY C YCOBEPLUEHCTBOBAHHBLIMY
npoueccopamu Intel LGA1150.

KOMMOHEHTbI CUCTEMHO MnaTbl

Pu

Top : mougde JPWR2
Bottom: kdyboard CPUFAN1 |~

USB2.0 ports

USB3.0 ports

DVI pdrt (H81M PRO-VD) oolioo
HDMIfport (H81M PRO-VH)
VGA port
&
=
[
=|| & S
HIE
Top: LAN jack a a
Bottom: USB pprts
| . @
SYSFAN1 2
T:Line-In =
[: M:Line- O E LIl |

B:MIC-Int
[= ]

PCI_E1
PCI_E2
PCI_E3
e
BRBEN EREEN EElon
JCOM1 JUSB2

SATA4 SATA3 SATA2 SATA1

L EETE e [LEE ] =l === =]
JFP1 JUSB1 7

JAUD1
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XapaKTepVICTMKVI MaTepMHCKOVI nnaTbl

Mopnepxxa = opaepsxka npotjeccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™
npoueccopos i3 / Pentium® / Celeron®4-ro nokoneHus ans coketa LGA
1150
Yuncer = |ntel®H81 Express
MNamaTb m 2x DDR3 cnota namstv ¢ noaaepxkon ao 16r'e
= Mopnepxka DDR3 1600/ 1333/ 1066 MIy
= [IByxkaHanbHas apxuTekTypa namsiti
= [opaepxka non-ECC, HebydepnsoBaHHo namsTn
Criothl = 1x cnot PCle 2.0 x16
pacLumpeHus = 1x cnot PCle 2.0 x1
BetpoeHHble | ® 1x nopt VGA, ¢ nopaepKKkoin MakcuMaribHOro paspeLueHiust
rpacmku 1920x1200@60r 1, 24bpp
= 1x nopt HDMI (H81M PRO-VH), ¢ noaaep:koii
MaKcmarnbHoro paspeluenus 2560x1600@600y, 24bpp/
1920x1080@60r 1, 36bpp
= 1x nopT DVI-D (H81M PRO-VD), c noaaepx«oii
MakcumanbHoro paspetuenusi 1920x1200@600 1,
YcrpoiictBa = Yuncer Intel H81 Express
XpaHeHus - 2x nopta SATA 6I'6/c (SATA1~2)
AaHHbIX
- 2xnopta SATA 3I'6/c (SATA3~4)
- lMoppepxka TexHonorum Intel Smart Connect
usB = Yuncer Intel H81 Express
- 2x nopta USB 3.0 Ha 3agHeli naHenu
- 8x noptoB USB 2.0 (4 nopta Ha 3aaHeit naHenu, 4 nopta
[OCTYMHbI Yepes BHyTpeHHne USB pasbembl)
= Yuncet VIA VL806
- 2x BHyTpeHHue pasbembl USB 3.0
Ayaovo = Realtek® ALC887 Codec
LAN = Realtek® RTL8111G MrabutHbiii CeTeBoit koHTponmnep
Pasbembl = 1x nopt PS/2 knaBuatypsbl
Ha 3afjHel = 1x nopT PS/2 Mbliwmn
naHenu = 1x nopT VGA
= 1x nopt HDMI (H81M PRO-VH)
= 1x nopt DVI-D (H81M PRO-VD)
= 4x nopta USB 2.0
= 2x nopta USB 3.0
= 1x nopt LAN (RJ45)
= 3x ayanopasbema
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PasbeMsbl Ha
nnate

1X 24-KOHTaKTHbIi ATX OCHOBHOW pa3bem nNUTaHus

1x 4-koHTakTHbIN ATX 12B pasbem nutaHust

2x pasbema SATA 6[6/c

2x pasbema SATA 36/c

2x pasbema USB 2.0 (Mopaepkka 4 4ONONHUTENbHbBIX NOPTOB
USB 2.0)

1x pazbem USB 3.0 (Moaaepkka 2 AOMNOMHATENBHbBIX MOPTOB
USB 3.0)

1X 4-KOHTaKTHbI pasbem BeHTUnsTopa LiM

1X 4-KOHTaKTHbIN pa3bem BEHTUNATOpPa CUCTEMbI

1x ayanopasbem Ha nepefHeii naHenu

1x pa3bem nocnegoBaTensLHOro nopra

1x pasbem TPM

2x pa3bemMa naHenu CUcTeMbl

1X pasbem JaTuuka oTKpbIBaHUs kopryca

1x nepemblyka ounctk CMOS

DYHKLMU
BIOS

MynbTusidblyHbIA MHTEpdeiic BUOC
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-a3bik

dopm-
axtop

® Popm-haktop Micro-ATX
= 9.1 groiimoB x 6.8 Arorimos (23.1 cm x 17.3 cm)

MocnenHue ceepexns o nogaepxke LIM cM. Ha BeG-cTpaHuue
http://www.msi.com/cpu-support/

ﬂOI‘IOJ‘IHI/ITeanbIe cBegeHusi 0 COBMECTUMbIX KOMMOHEHTaxX
cM. Ha BeG-cTpaHuue http://www.msi.com/test-report/
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3apgHsasa naHenb

H81M PRO-VH

PS/2 Mbiwm

USB 2.0
®I§IIEI
=

.QE

PS/2 Knasuatypsl USB 3.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

H81M PRO-VD

PS/2 Mbiwm

Hg(?eﬁ HbliA

LAN

@ USB 2.0 g s
=
USB 2.0

| | |L | VTMHEeRHbIA

O==

PS/2 Knaeuatypel  USB 3.0

CeeTtoauoa nHaukatopa LAN

LINKIACT —Je 5 SPEED
LED - LED

CocrosiHne
Wnpukatop UHAMKaTOpa Onucanue
Bbikn. He nopgknioyeH

Link/ Activity LED
(Moaxkntovexne/ XKentbiin MopakntoueH
Pa6ota nHaukaTopa)

Mwraet Mepenava aaHHbIX

Bbikn. 10 M6uT/c noakmnoyeHne
Speed LED
(CkopocTb 3eneHbiit 100 M6uT/c noaknoyeHne
nepefayn AaHHbIX) -

OpatxeBblit 1 ['6ut/c nogkntoyeHe
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YcraHoBka LI v paguaTtopa

Mpu ycTaHoBKe npoueccopa obsi3aTensbHo ycTaHoBuTe paguatop LMN. Paguatop LM
npeaynpexaaeT neperpesaHne n obecneynsaeT cTabunbHOCTb PaGoTbl CUCTEMBI.
Hwxe npeacTaBneHbl UHCTPYKLWM MO NPaBUIbHOW YCTaHOBKE NpoLieccopa u
papuatopa L. HenpasunbHas ycTaHoBKa NPUBOAWT K BLIXOAY W3 CTPOS npoLeccopa
1 MaTEepUHCKOM nnarbl.

() Eefamespanm O30

CMoTpuTe BUAEO, YTOBbI y3HaTb Kak YCTaHOBUTL MPOLECCOP 1 Kynep:
http://youtu.be/bf5La099url E r

1. OTuenMTe W NONHOCTbIO NOAHMMUTE pblyar d)MKCaLUAIA.

2. an nogbeme pblyara (bI/IKCaLll/IVI aBTOMaTUY€eCKN NOAHUMAETCA NPKUMHanA
nnacTtuHa.

A [ERTIVERTID

He Tpora#iTe KOHTaKTbl pa3bema nm HWKHe YacTuy npoyeccopa.

3. CoBMecTUTe BbIEMKI Ha NPOLIECCOPE C KIlHYamMu COBMELLIEHNS! Ha COKeTe.
OnycTuTe npoLeccop BHN3 Ge3 HaknoHa. [IBUKeHne NpoLieccopa B CokeTe
HeaonycTumo. MpoBepbTe HAAEKHOCTb YCTAHOBKW NPOLEccopa B COKeTe.

&>

3akpoiTe 1 CABUHLTE NPWXUMHYIO MNACTUHY MO PYUKY yaepaHus. 3akpoinTe u
3auenuTe pbivar ukcaumm.

Y1 COBMELLEHUA
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5. Tpu HaxaTun Ha pblyar UKcauum 3aLLMTHas Kpbillika aBTOMaTUYECKU BbICKOUNT
13 rHesfa npoueccopa. He BbiGpacbiaiiTe 3aluTHYI0 KpbILLKy. Beeraa
yCTaHaBNv1BaiTe 3aLMUTHYIO KPbILLKY, €CI1 NPOLECCOpP BbIHUMAETCS U3 COKeTa.

6. PaBHOMEpHO HaHecuTe TOHKUIA CrON TEPMONacTbl (UM TEPMONEHTY) Ha
BEPXHIOK KPbILLKY npoLeccopa. 3To NO3BONUT YBENUYUTL Tensonepeaady u
T neperpes npoueccopa.

npefoTBpaT

TepmonacTa

7. Haiigute pasbem Ans nogkntoyveHus BeHtunatopa LM Ha maTtepuHckolt nnate.

8. YcTaHoBWTE Kyrnep Ha MaTepPUHCKYIO MiaTy, HanpaBus ero kabenb B CTOPOHY
pa3bema [/15 NOAKIOYEHNS BEHTUAISITOPA.

9. HaxmuTe Ha paguaTop CBepXy Tak, 4Tobbl 3aKPENMUTL YeTbipe 3aLlenki B
OTBEPCTUSIX HA MaTEPUHCKOM Nnate. HaxmuTe Ha 3alyenkv Ans 3akpenneHus
BeHTUNsITopa. Kaxaas us 3alenok (PUKCUPYETCs C XapaKTEPHbIM LLEMNHKOM.

10. OCMOTpMTe MaTepuHCKYyIo nnaTy n onpeaennte npaBuiibHOCTb 3aKpenneHus
3aXXNMOB.

11. W, HakoHeL, noakntounte kabenb BEHTUNSTOPa NpoLeccopa Kk pasbemy
BEHTUNATOpa Ha CUCTEMHOM nnare.

50 f e
i

A [ERTIVERTD

« [lepes BKIOYEHUEM CUCTEMbI MPOBEPLTE FEPMETUYHOCTL COEANHEHUS] MEXAY
MPOLECCOPOM 1 PaaNaTopPOM.

Ecnu npoyeccop He yCTaHOBIEH, BCErAa 3alyyLyaiTe KOHTaKTbl MPOLEeCCOPHOro
cokeTa nnacTUKOBOM KPbILLKOM.

Ecnv Bbl nproGpenu 0TAesbHO MpOoLYeccop 1 MPOLECCOPHbIN Kynep, noapobHoe
onucaHne yCTaHoBKW CM. B JOKyMeHTaumu B JaHHOMY Kysepy.
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MamaTtb

(CEscreere E- =

CMOTpuTE BUAEO, YTOBbI y3HaTb KaK yCTaHOBUTL NMaMsiTh 1o
ykasaHHomMy azpecy. http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

A

* Moaynn DDR3 He B3anmozameHsiembl ¢ moaynsamm DDR2, ctanaapt DDR3 He
nogaepxvBaeT obpaTHyro coBmecTumocTb. Moaynu namstu DDR3 cnegyet
yctaHaBnusartb B pazvembl DDR3 DIMM.

[ina obecneyenus ctabunbHou paboTbl CUCTEMBI B ABYXKaHAIIbHOM PEXUMe
YycTaHaBnMBaroTCsi MOAYyn NamsiTu 0A4MHaKoBOro Tmrna u eMKocTH.

105



UMN0oAd

BHyTpeHHMe pasbeMbl

JPWR1~2: Pasbembl nutanms ATX

3Tu pazbembl NpeAHasHaveHbl Ans NoAkioveHns pasbema nutanus ATX. Ons
noakntoyeHus ATX pasbema nuTaHus COBMECTUTE kaberb NUTaHus ¢ pa3beMoM 1
NpoYHO 3akpenuTe ero. Mpu NpaBUIbHOM BbIMOMHEHUN MOAKIIOYEHNS 3aLyenka Ha
kabene NUTaHWs 3aKpensseTcs B CUITOBOM pa3bemMe MaTepyuHCKOM nnartbl.

[T
(P Exefamemspeanm OO

CMOTpuTE BUAEO, YTOBbI y3HATL KaK yCTaHOBUTL PasdbeM MUTaHUsI.
http://youtu.be/gkDYyR_8314

o,
ESes
JPWR2 ST
Te,
5

A

[ns obecnedyeHnsi ctabunbHoV paboTkl CUCTEMHON MaThl NPOBEPLTE HAAEXHOCTb
rnoAKmoYeHnst Bcex kabeneii nuTaHusi K cooTBeTcTBytoLemMy 6roky nutaHus ATX.

JCOM1: Pasbem nocnegoBaTtenbHOro nopra

[laHHbIi pa3bem SABMSETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCNeAoBaTeNbHbIM MOPTOM
nepeaaun gaHHbix 16550A ¢ 16-paspsiaHon nepegadyeii FIFO. K aTomy pazbemy
MOXHO MOAKIIOYUTL YCTPOMUCTBO C NOCNeAoBaTeNbHbIM UHTepdeicom.
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SATA1~4: Pasbembl SATA

[laHHbIVi pa3bem SBMSETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdeiicom SATA. K nioGomy
pa3bemy SATA MOXHO NoAkMo4nTL oaHO ycTpoicteo SATA. K ycTpoiicTtBam
SATA 0THOCATCA KECTKMNE ANCKM, TBEPAOTENbHbBIE HAKOMUTENN U HAKONUTENW Ha
onTu4eckunx amckax (komnakt-gucku/ DVD-guckw/ Blu-Ray-gvckn).

(CEreeetn E#=E

CmoTpuTe BuAeo, YTobbl y3HaTb, kak ycTaHoBuTb SATA xecTkue
Avcku. http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1~2: SATA 6I'6/c pasbeMbl
SATA3~4: SATA 3I6/c pasbeMbl

/\ Bz

Mrorue yctpovictBa SATA TpebytoT NoaKMoYeHNsT K UCTOYHUKY MUTaHusl C
nomoLybto kabesnsi nuTanus. K Takum ycTporicTBaM OTHOCSITCS JKECTKME ANCKY,
TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTEN 1 HAKOMUTENN Ha ONTUYECKMX AUCKax (KOMMaKT-
Aunckn/ DVD-auckv/ Blu-Ray-aucku). JononH1TensHy0 nHGopmaLno MOXHO
Mosy4Y1Tb B PYKOBOACTBAX K COOTBETCTBYIOLYMM yCTPONCTBaM.

Bo MHorux cucteMHbix 6rokax yctpovictea SATA 6onbLuoro pasmepa (B ToMm
qucre, XecTkue AUCKN, TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENMN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKNX
Avckax) NpyKPensitoTCsl C MOMOLLbIO BUHTOB. JJOMONHUTENbHbIE MHCTPYKLUM MO
yCTaHoBKe CM. B PYKOBOACTBAX K CUCTEMHOMY 610Ky nnm ycTporictBy SATA.

WUsberavite nepernbos kabenst SATA nog npsiMbim yriiom. B npotuBHom criyyae,
BO3MOXXHa MoTepsi AaHHbIX rpu nepeaadye.

Kabenn SATA ocHalyeHbl oauHaKoBbIMU BUIKaMu ¢ obenx cTopoH. OaHako Ans
SKOHOMUM 3aHUMAEMOro MPOCTPaHCTBa PEKOMEH/AYETCS K MaTepUHCKOV nnate
noAknYaTh NIoCKUil pasbem.
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JCI1: Pasbem aatumka OTKpbITUSI Kopryca

K aTomy paszbemy nogkniodaeTcs kabenb AaTuvka, yCTaHOBIIEHHOTO B kopnyce. 3ToT
[aTynk cpabaTtbiBaeT Npu BCKPbITUM CUCTEMHOTO Grioka. CucTema 3anoMyHaeT aTo
co6bITVE U BbIZAET NpedynpexaeHVe Ha aKpaH. [nsa oTKNoYeHUs NpeaynpexneHus
HeobXxoAVMO yaanuTb 3anvcaHHoe cobbiTue B HacTpoiikax BIOS.

_ ,_vo
Soe,

1,
S
<

CPUFAN1, SYSFAN1: PasbeMbl NUTaHUsi BEHTUNSITOPOB

Pasbembl nuTaHus BEHTUNATOPOB NOAAEPXUBAIOT BEHTUNATOPbLI C NUTAHUEM +12 B.
Ecnu Ha cucTemHoi nnate yCTaHOBIeHa MUKpOCXema annapaTtHoro MOHUTOPUHra,
HeOsXO,Ell/IMO MCNonb30BaTh creyuanbHble BEHTUNATOPBLI C AaT4YUKaMu CKOPOCTU Ans
ncnonb3oBaHUsA dJyHKLll/Il/I ynpasneHus BEeHTUNATopamMmun. O6si3aTensHO nogknio4ynte
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbI. HeKOTOpre CUCTEMHble BEHTUNATOPbI HEBO3MOXXHO
NOAKMIYUTDL K MaTepMHCKOﬁ nnate. Bmecto atoro oHun NOAKNHYAKTCA K UCTOYHUKY
NUTaHNA HaNpPAMYyto. CucTtemHble BEHTUNATOPbI NOAKNHYAKTCA K CBOSO[J,HbIM
pasbemam Ans BEHTUNATOPOB.

CPUFAN1 SYSFAN1

L0 oo
<
QO =N
=) <

A

« [ins nony4yeHnus Kynepos, peKoOMeHA0BaHHbLIX 4151 OXNaxaeHvs npoyeccopa,
obpatutech Ha opuymanbHbIi Beb-caiT npon3BognTens npoleccopa unm K
MECTHOMY MOCTaBLLMKY.

.

OTu pa3bembl NOAAEPKNBAIOT (YHKYMIO YrpaBieHUsi CKOPOCTbIO BPaLLeHUs
BEHTUISITOPOB B JIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
A5 aBTOMaTUYECKOro ynpaBreHnsi CKOPOCTbIO BpaLYeHWsl BEHTUIISITOPOB B
3aBUCUMOCTM OT TemMnepaTypbl MPoYeccopa 1 CUCTEMBI.

.

B tom crny4ae, ecnv Ha MaTepMHCKOI;i nnare He 4OCTaTto4YHO pa3bemMoB 418
NOAKMKHYeHUs BCeX CUCTEMHbIX BEHTUIIATOPOB, BEHTUMATOPbI MOAKIHYarT
HanpsAMyro K UICTOYHUKY NMUTaHns C MOMOLLbIO NepexogHuka.

IMepen nepBovi 3arpy3koii NpoBepbTe, YTObbI kKabeny He MeLlany BpaLyeHuo
BEHTUIISITOPOB.
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JTPM1: Pasbem mopyns TPM

[aHHbIli pasbem noakntovaetcs k mogynio TPM (Trusted Platform Module).
[lononHuTenbHbIe CBEAEHNS CM. B OnncaHum mogyns 6esonacHoctv TPM.

JFP1, JBK1: PazbeMbl naHenu cuctembl

OTn pazbeMbl CriyxaT Anst NOAKMNoYEHUS KHOMOK W CBETOAMOAHBIX MHAMKATOPOB,
pacnonoxeHHbIX Ha nepeaHeli naHenu. Pasbem JFP1 cooTBeTCTBYET CTaHaAapTy
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. MNpu ycTaHoBKe pa3beMoB nepeaHen
naHenu ans ynobcrsa MCMonb3yoTCst NepexoaHukn 1 kabenu, Bxogsiume B KOMMNEKT
nocrasky. MNoakniounTe BCce NpoBoAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTem
noAKmMoYMTE pasbeMbl K MaTEPUHCKOI nnate.

0]

(CE et
g |

CmOTpuTe BUAEO, YTOObI y3HaTb, Kak MOAKIOYNT pasbembl
nepeaHesi naHenn. http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JBK1 “or,

/\ ExmEms

* Ha pasbemax, BbIXO4AaWmnx n3 CUCTEMHOIo 6}'IOK8, MJIK0COBLIM MpoBo4am
COOTBETCTBYHT KOHTaKTbl, 0603Ha4YeHHbIe HEOObLUNMU TpeyronbHUKamu.
Hﬂﬂ onpegernieHns npaBnilbHOCTU HanpaerieHWs n PacrosioXeHWs Criyxat
BblLLEeyKa3aHHble CXeMbl 1 Haanucu Ha JOrMNoSIHUTEIbHbIX padbemax.

BOnbLUIMHCTBO KHOMOK, PacrnofOXeHHbIX Ha nepeaHeli naHem cucteMHoro 6roka,
noAkMoYeHs! k pasbemy JFP1.
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JUSB1~2: Pasbembl paclumpenns USB 2.0

OTOT pasbem CnyxuT Ans NOAKMIOYEHNSA Taknx BbICOKOCKOPOCTHBIX NepUdepuitHbIx
YCTPOWCTB, KakK XecTkvne Anckn ¢ nitepdencom USB, uudpossble kamepsl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbLI, MOAEMbI U T. A.

A

lNomHuTe, 4yTO BO M3bEXaHNe NOBPEXAEHNI HE06XO0AMMO NPaBUITbHO MOAKIIYATL
koHTakTsl VCC 1 GND.

JUSB3: Pasbem pacwmpenus USB 3.0

MopT USB 3.0 o6patHo coBmecTum ¢ yctporcteamn USB 2.0. OH noaaepxusaeT
CKOpOCTb Nepeaayn AaHHbIx Ao 5 Mout/c(SuperSpeed).

/\ Bz

* [lomHuTe, yTO BO M3beXaHNe NoBpexaeHNi HeObXOAMMO NPaBUIbHO MOAKIYaThL
koHTakTsl VCC 1 GND.

« [ins ncrnions3oBanus yctpovictea USB 3.0 nogknounteck k pasbemy USB 3.0 ¢
rnomouybto kabenst USB 3.0 (npuobpetaeTcs AOMOMHUTENBHO).
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JAUD1: Ayamo KOHHEKTOp nepeaHeli naHenu

OTOT KOHHEKTOP CRYXXUT AN NOAKIIOYEHUS ayAMopa3beMoB NepeaHeii naHenm
cucTemMHoro 6noka. KoHHekTop cooTBeTcTBYeT cTaHgapTy Intel® Front Panel I/O

Connectivity Design.
~

ESNCAEINGPS

)

JBAT1: Ixamnep ouncTku AaHHbIXx CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsiTb ¢ nUTaHneM oT GaTapeiiku Ans XpaHeHus
[aHHbIX 0 KOHGUrypaumm cuctemsl. C noMoLlso namstTn CMOS onepaumoHHas
cuctema (OC) aBTOMaTMYECKV 3arpyxaeTcs Kaxaplii pa3 npu BkoYeHun. Ans
cbpoca koHurypauum cuctemsl (o4ncTkv faHHbix CMOS namsiTh), BOCrnonb3ynTech
3TON NePeMbIYKOM.

1 -
CoxpaHeHne Ounctka
[[aHHbIX [aHHbIX

/\ e

Ounctka CMOS namsaTv npon3BoANTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repeMbI4KOV Mpy BbIKITIOYEHHOV pexume. [Tocre BbIMOMTHEHNS] O4UCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiyKy. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE 4OMYyCTUMA, T.K.
9TO NpUBEAET K BbIXOAY MaTePUHCKOW MiaTbl U3 CTPOSL.
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PCI_E1~3: Cnotbl Pacwupenus PCle

Cnort PCle nogaepxuBaeT nnatbl paclumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 2.0 x16 crnot

PCle 2.0 x1 crnot
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Hactpoiika BIOS

MapameTpbl Mo yMonyaHuio o6ecneynsaloT onTUManbHY NPON3BOAUTENBHOCTL

1 cTabUNbHOCTb CUCTEMBI MPU HOPMArbHbIX YCIOBUSIX. OTOT PEXUM MOXET

noTpe6oBaThCs B CrieayoLnX cryyasx:

= Bo BpeMmsi 3arpy3ku CUCTEMbI NOSIBRSiETCS coobLyeHne 06 owmnbke ¢ TpeboBaHnem
3anyctute SETUP.

= B cnyyae HeoGX0AMMOCTU 3aMEHUTL 3aBOACKUE HACTPOWKN Ha COBCTBEHHbIE.

A

« [loxanyyicTa, 3arpysuTte 3aBOCK1e HACTPOUKV AN BOCCTaHOBEHUS
onTumarnbHoui npon3BoANTESNTIbHOCTU N cTabunbHoOCTN CUCTEeMbIl, ecTu cuctema
CTaHOBUTCS HEYCTOWNYMBOW nocre nameHeHus Hactpoek BIOS. Buibepute
“BoccTaHoBUTL HACTPOVIKU 110 yMonyaHuo” u Haxmute <Enter> B BIOS ans
3arpy3kvi HaCTPOVKI MO YMOTYaHWIO.

Ecnu Bbl He 3Hakombl ¢ HacTpovikamu BIOS, Mbl pekoMeHayem coxpaHuTb
HacTPOViK1 Mo yMONYaHUIo N5l U36EXaHNsi BO3MOXHOCTY MOBPEXAEHUS] CUCTEMbI
WUnn Heyaaum 3arpy3kn u3-3a HEYMeCTHOro KoHgurypupoBaHusi BIOS.

Bxopg B HacTtpoviku BIOS
BknitounTe KOMNblOTEP 1 AOXAUTECH Ha4ana npoleaypbl camotectupoaHuns POST

(Power On Self Test). MNpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEHNS, NPUBEAEHHOTO HIXKeE,
HaxmuTe knaeuwy <DEL> ans 3anycka nporpammbl HaCTPOKM:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(HaxwvuTte Ha knaBuwy DEL ansi Bxoga B MeHIo HacTpoiiku, F11 ana
BXOJa B MEHIO 3arpysku)

Ecnu Bbl He ycrnenu HaxaTb KnaBuLly A0 OTOGPaxeHWsi COOBLLEHNS U MOo-MPexXHEMyY
TpebyeTcs BOWTH B MporpaMmMy HacTpoiiku, nepesanyctute cuctemy, nnbo

BKITIOYMB U BbIKMIOYMB ee, Nnbo Haxas kHonky RESET. MoxHO Takke BbINMOMHUTL
nepesarpysky, 0AHOBPeMeHHO HaxaB knasuwm <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI Taioke JONONHUTENBbHO NPeAOCTaBNsAET ABa METOAA AMsl BXOAA B HACTPOWK
BIOS. Bbl moxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI| Fast Boot” unm
HaxaTb pusmnyeckyto kHonky “GO2BIOS” (onumoHanbHO) Ha MaTePUHCKOM nnaTe Ans
HenocpeAcTBEHHO BxoAa B HacTpoiikv BIOS npu cnepytoLleit 3arpyske.

I72Si FAST BOOT

FAST BOOT € ),

Haxmute "GO2BIOS" Ha akpaHe
ytunutel "MSI Fast Boot".

G0ZBI6S

A

He 3abyabTe ycraHosuTb “MS| Fast Boot” go Toro kak oyt B HacTpoiku BIOS.
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O6wume CeeneHus

Mocne Bxofa B BIOS oTo6paxaeTcsi cneayoLmnii akpaH.

MoHUTOpPUWHT TemnepaTyp A3bIK CuctemHas
WHdopmaums
| I—
Knonka Virtual
OC Genien
MpuoputeT
3arpy304HbIX
A YCTPOWCTB
Bribop SETTINGS OC PROFILE
meHio BIOS ’
HARDWARE
MONITOR BeiGop
meHo BIOS
BOARD
M-FLASH EXPLORER
OkpaH npocmoTpa
pasgena
MeHio OC

SETTINGS

M-FLASH

A

* PasroHaTts K BPY4YHYHO peKOMeHAYyeTCH TOMIbKO OfbITHbIM M0/1b30BaTesism.

« [pousBoguTens He rapaHTUpyeT yCrneLHOCTb pasroHa. HenpasunsHoe
BbIMOMHEHUE Pa3roHa MOXeT MPUBECTYU K aHHYNIMPOBAHMIO rapaHTun U CEPbE3HOMY
noBpexaeHnto 060py[0BaHNS.

HeonbiTHIM Monb3oBaTensam, pekomeHayetcs ncnonsb3osate OC Genie.
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
OTW anemMeHTbl NOKa3bIBaT TeKyLlme 4acToTbl YCTAaHOBMEHHOrO npoueccopa,
namMmAaTU U WNHbI Ring. OTU 3HaYEHNS HEMBb3SA N3MEHATD.

> Adjust CPU Ratio [Auto]

3apaHne MHOXMTeNsi NpoLeccopa Asist YyCTaHOBKM €ro TakTOBOW YacToThl.
M3meHeHne faHHOro napameTpa BO3MOXHO TOJIbKO B TOM Crlyyae, ecnv npoLeccop
noAaepXUBaeT faHHyto OYHKLMIO.

> Adjusted CPU Frequency

MokasbiBaeT Tekylyto YacToTy LiMN. 370 3HaYeHne Henb3st N3MeHsTb.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
BbIGop MHOXWTENS NpoLieccopa.
[Fixed Mode] DukenpyeT MHOXUTENb npoLieccopa.

[Dynamic Mode] MHoxwuTenb npoLieccopa 6yAeT MEHATLCS B 3aBUCMMOCTU OT
3arpysku npoteccopa.

» EIST [Enabled]

BkntoueHue nnu BoiknioveHne TexHonorun Enhanced Intel® SpeedStep. 31oT nyHkT

6ynet poctyneH, koraa "Adjust CPU Ratio" yctaHosneHo B [Auto].

[Enabled] BkntoueHue EIST gnsi perynvmpoBku HanpsikeHns 1 4acToTbl
sifpa npoueccopa. ATOT NYHKT MOXET CHU3WTb CpeHee
3HepronoTpeGneHe 1 TENMoBbIAENEHe.

[Disabled] BeikntoueHue EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]
BkntoueHne unu soikntodenune Intel® Turbo Boost. OToT nyHKT nosiBnsieTcs, koraa
YCTaHOBIEHHbIV NPOLECCop NoaaepXunBaeT AaHHY0 YHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHve aToi hyHKLMM NPUBOANT K aBTOMATUYECKOMY
YBEeIMYeHMIo NPon3BOANUTENBLHOCTI NpoLieccopa.
[Disabled] DYHKUMA BbIKIHOYEHA.

» Adjust Ring Ratio [Auto]

YcTaHoBka MHOXWTENS WiHbI Ring. [lnanasoH AoNyCTUMbIX 3HAYEHWIA 3aBUCUT OT
YCTaHOBIIEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted Ring Frequency

MokasblBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO YacToTy LWKHbI Ring. 3To 3HaYeHWe Henb3s
M3MEHSTh.

» Adjust GT Ratio [Auto]

YcTaHoBKka MHOXWUTENS AN UHTETPUPOBaHHON rpacuku. [jnana3oH [omyCTUMbIX
3HaYEHWNIA 3aBUCUT OT YCTAHOBMEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted GT Frequency

Moka3ablBaeT HACTPOEHHYIO YaCTOTy MHTETPUPOBAHHOI rpadrkn. 3To 3HaueHne
Henb3s U3MEHSTb.

» DRAM Frequency [Auto]

YcraHoBka 4acToTbl namstu (DRAM). O6paTtute BHUMaHWE, YTO BO3MOXHOCTb
YCMELUHOTO pasroHa He rapaHTUpyeTcs.
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> Adjusted DRAM Frequency
MokasbiBaeT TekyLyto YactoTy DRAM. 3T0 3HayeHne Henb3s U3MeHSATb.
» DRAM Timing Mode [Auto]
Pexumbl TalMUHIOB NamaTu.

[Auto] BpemeHHble napameTpbl DRAM ycTaHaBnmBatoTCst Ha OCHOBE
SPD (Serial Presence Detect) mogynsa namsTu.

[Link] Mo3BonsieT nonb3oBaTento HacTpouUTb TaiMuHrin DRAM Bpy4Hyto
ANsi BCEX KaHanoB NamsTy.

[UnLink] Mo3BonsieT nonb3oBaTento HacTpouUTb TanMuHriu DRAM Bpy4Hyto
Anst COOTBETCTBYIOLLErO KaHana namMsTu.

» Advanced DRAM Configuration

Haxwmute <Enter> ans Bxoaa B nogMeHto. [laHHoe nogmeHio 6yaeT A4oCTynHO nocre
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Monb3oBaTtens
MOXeT HaCTPOUTb TaMUHIV ATlst K&XA0ro kaHana namsit. Cuctema moxet
paboTaTb HECTabUMLHO UM He 3arpyXXaeTcsi Nocre 3MEHEHUS TAMUHIOB NamsTy.
Ecnu cuctema pabotaet HectabunbHo, noxanyicra, ouicTute agaHHele CMOS n
BOCCTaHOBWTE HACTPOWKM MO YMOMYaHUIO. (CM. MEpeMblyka O4nCTKM AaHHbIX CMOS/
pasgen KHomku Ans ouncTku AaHHeix CMOS v Bxog B BIOS, 4T06bI 3arpyantb
HaCTPOWKV MO YMOMYaHuto.)

» Memory Fast Boot [Auto]
BKtoYaeT nnm BLIKMOYAET MHULMANU3aLMI0 TPEHUPOBKW NaMSITV NPY KaXIoi
3arpyske.

[Auto] OT0T NapameTp ByAeT HaCTPOeH aBTOMAaTUYECKN C MOMOLLIbIO
BIOS.
[Enabled] MamsTb GyaeT NONHOCTLIO UMUTUPOBATL HACTPOWKK NPU NEPBOI

VHMLManu3auum u TpeHnposke. Mocne atoro namsTtb He Byaet
VHWLMANU3NpOBaHHa C U3MEHEHHbIMWU HacTpoikamu Ans
YCKOpEeHUs 3arpysku.

[Disabled] MamsTb ByaeT MHULManNU3MpoBaHa 1 TpeHMpoBaHa Npu Kaxaon
3arpyske.

> DRAM Voltage [Auto]

YcTaHoBKa 3Ha4eHUs ANt Ha3HaYeHHOro HaMPsHKEHWs!, CBA3AHHOTO C MaMsiTbio.
Ecnu 3HayeHune yctaHosneHo B “Auto”, BIOS yctaHaBnueaeT 3TV HanpshkeHust
aBTOMaTUYECKN. Bbl Talke MOXETE HACTPOUTL Ero BPYUHY!O.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

BkrtoUeHe 1N BbIKIIOYEHWE NpeaynpexaatoLmx CooGLUEHNI Npu 3arpyske
CUCTeMbI,KOraa NpoLeccop Unv namsitb GbINK 3aMeHeHbI.

[Enabled] Cuctema BblgaeT npeaynpexaeHue Bo Bpems 3arpy3aku.
TpebyeTcs 3arpy3nTb HACTPOKM MO YMOMYAHUIO A1 HOBbIX
YCTPOWACTB.

[Disabled] BbikntoyeHne 310l hyHKUM U COXpaHEHMe TeKyLLMX HacTpoek
BIOS.
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» CPU Specifications

Haxwmute <Enter> ans Bxoaa B nogMeHio. B aTom nogmeHto npefctasneHa
nHopmaLms 06 ycTtaHoBNEeHHOM npoLieccope. [ins npocmMoTpa aToi nHdopmaumm B
no6oe Bpems HaxmMuTe Ha kHonky [F4]. 3To 3HayeHne Henb3sa U3MEHATb.

» CPU Technology Support

Haxmute <Enter> ans Bxoga B noamMeHio. B aaHHOM noameHio oTobpaxatotcs
OCHOBHbIE (OYHKLWW, NOAAEPKMBAEMbIE YCTAHOBIMNEHHBIM MPOLEcCCopoM. ITo
3Ha4YeHne Henb3s N3MEHATb.

» MEMORY-Z

HaxwuTe <Enter> ans Bxoga B noameHio. B nogmeHto BbiaeneHsl Bce napameTpbl
1 TaliMUHI1 YCTaHOBNEHHOW NaMsATh. [ins npocMoTpa aToii nHpopmauum B nioboe
BpPeMs HaXmMuTe Ha kHonky [F5].

» DIMM1~2 Memory SPD
HaxmuTte <Enter> ansa Bxoga B NoAMEH. JTO NOAMEHIO Noka3bliBaeT
MHopMaLio 06 yCTaHOBNEHHON NaMsATU. 3TO 3HAYEHNE HeNb3si UBMEHSATh.

» CPU Features
HaxmuTe <Enter> ans Bxoaa B NOAMEHHO.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ucnonbayet TexHonoruo Hyper-threading ans ysennyexnus
npouwssoanTensHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading nossonset
HacKoIbkM Habopam perncTpoB B NMPOLLECCOPEe UCTONHSATL MHCTPYKLMUK
O[JHOBPEMEHHO. 3TO CYLLECTBEHHO YBENMYMBAET NPON3BOAUTENBHOCTb

CUCTEMBI.
[Enable] Bkntounte TexHonoruio Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BhblkntounTe 9Ty (OYHKLMIO, €CNN CUcCTeMa He NoaaepKmBaeT

dyHkumo HT.

» Active Processor Cores [All]
OTOT NYHKT NO3BONSIET 3aAaTh YMCNO aKTUBHBIX SAEP NpoLeccopa.

> Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkntoyeHve unu BbikMioYeHUe paclumpeHHbix 3HaveHuii CPUID.

[Enabled] BIOS 6yneT orpaHnymBaTh MakcMmarbHOe BXOAHOE
3HaveHne CPUID ansa obxoaa npobnemsl 3arpysku ¢ ctapon
orepaLVIoHHO CUCTEMbI, He NMOAAEPKMBAIOLLME MPOLIECCOP C
paclumpeHHbIMU 3HadeHusimm CPUID.

[Disabled] Vcnonb3ayiiTe hakTuyeckoe MakcuManbHOe BXOAHOE
3nayeHve CPUID.

> Execute Disable Bit [Enabled]

DyHKkuma Intel’s Execute Disable Bit nossonseT 3aWnUTUTLCA OT HEKOTOPbIX
BWOB 3NIOHAMePEHHbIX AENCTBUIA TUNa “oLunBKM nepenonHeHus Gydepa”,
NpU KOTOPbIX BUPYChI MbITAOTCS BLINOMHUTL KOZ, Pa3pyLUaoLLmii cucTemy.
PekomeHayeTCs He OTKIoYaTh AaHHYH PYHKLIO.

[Enabled] NO-Execution no3sonsier 3awutnTbCa 0T 3NOHaMepPEHHbIX
[EeCTBUA N BUPYChI.
[Disabled] BblikntoyeHne aTol dyHKLMK.
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> Intel Virtualization Tech [Enabled]

BknitoueHune unu BeikntoveHne TexHonorum Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntoyaet TexHonorwuio Intel Virtualization n nossonset
nnartgopme 3anyckaTb HECKOMbKO OMepaLOHHbIX CUCTEM B
He3aBUCKMbIX pasgenax. CrctemMa MoxeT (yHKLUNOHNPOBaThL
BUPTYanbHO CPa3y C HECKOMbKMMU OnepaLOHHbIMM
cuctemamm.

[Disabled] BhblkntoyeHne aTo yHKUMK.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BkritodeHre nnu BoikniodeHne annapatHoi npeagbibopkn (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Mo3BonseT aBTOMaTUYECKN peanu3oBbIBaTh NpeaBbIGOPKY
[aHHbBIX U UHCTPYKLWIA M3 NamaTi B K3l L2 Ans HacTpowiku
NpoM3BOANTENLHOCTY NpoLeccopa.

[Disabled] BelkntoyeHve annapaTHoi npeaBbIGopKu.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BkritoueHre unu BolkodeHne npeaebiGopku npoueccopa (MLC Spatial

prefetcher).

[Enabled] BknitoueHne coceaHeit npeaBbIGopKM NMHUM Kalla Ans
COKpaLLEeHVs BPEMEHW 3a4epXKMN KaLlla U HaCTPONKu
NPpON3BOANTENTBHOCTU A1 KOHKPETHOrO UCMNOSb30BaHUA.

[Disabled] BhblknoyaeT 3anpalumBaemMyto IMHUIO Kala.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BkntoueHne nnu BoikmiodeHne nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3ToT nyHKT nosiBNsieTCs, Koraa npoleccop
nogaepXkuBaeT aTy PyHKLMIO.

[Enabled] Bkntouenve noaaepxku Intel AES.

[Disabled] BeikntoueHve nogaepxku Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoyeHve unu BbikMoYeHne 3To YHKLMK ANs 3aluThl npoleccopa oT
neperpesa.

[Enabled] YMeHbLIaeT 4acToTy aapa npoueccpa, Korga npoueccop
npeBsbIWaeT afanTUBHY Temneparypy.
[Disabled] BbikntoyeHune dyHkumm.

> Intel C-State [Enabled]
C-state- aTo TexHonorna ynpaeneHusi nUTaHWeM npoLeccopa, onpeaensieTcs
ACPI.

[Auto] MapameTp ByaeT HacTpoeH aBTOMaTUYECKM C MOMOLLbIO
BIOS.

[Enabled] OnpepgensieT COCTOSIHNE NPOCTOSA CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
cokpallaeT aHepronoTpebneHne NpoLEeccopom.

[Disabled] BeikntoveHve dyHKumn.
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> C1E Support [Disabled]

BkntoueHve unu Boikmodenne dyHkummn C1E gnsi aHeprocbepexeHnus B

COCTOSIHUM OCTaHOBKU. OTOT 3MEeMeHT NosiBNAeTCs Npy BKtodeHun “Intel

C-State”.

[Enabled] BknitoueHune dyHkumm C1E ANs CHUXKEHUS 4acToTbl U
HanpsbkeHUs npoLjeccopa Ans aHeprocbepexeHns B
COCTOSIHWM OCTaHOBKU.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIHOYEHA.

» Package C State limit [Auto]

[aHHbIii napameTp noseonsiet BuibpaTh pexum C-state ans sHeprocbepexerns
Npv NPOCTOE CUCTEMBI. TOT 3NEMEHT NOSIBNSETCS Npy BKtoveHum “Intel
C-State”.

[Auto] MapameTp BGyaeT HacTpoeH aBTOMaTUYECKN C MOMOLLbIO
BIOS.
[CO~CT7s] YpoBHW aHeprocGepekeHust OT BbICOKOro k Hu3komy (C7s,

C7, Cg, C3, C2, CO).

> LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoueHve unu BbikmiodeHne TexHonoruu Intel Lake Tiny ¢ iRST gns SSD. Otot
3rMeMeHT NosiBNsieTCsl, Kor4a YCTaHOBMEHHbIN MPOLIECCOp NOAAEPXKVUBaET AaHHY0
yHKUWI0 1 Npy BKtodeHum “Intel C-State”.

[Enabled] MoBbileHVe AuHamnyeckoii Harpysku |O ckoppeKTMpoBaHHo
NPOV3BOANTENBHOCTU ANt YyCKOPeHus ckopocTn SSD.
[Disabled] DYHKUMS BbIKIIOYEHA.

Brumanve: CneaytoLye nyHKTbl NOSBASOTCS Npu BKNtoyeHun "Intel Turbo
Boost".

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTpouTb npeaensHyto MowHocTb TDP Ha anuTenbHblid cpok ans CPU B
pexvme Turbo Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
HacTponTb MmakcumarnbHoe Bpems paboTbl NpoLieccopa ¢ orpaHuyeHnem
MoLHocTH npu Long duration power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTe npefeneHyto mowHocTe TDP Ha KopoTkuii cpok Anst npoueccopa B
pexvme Turbo Boost.

> CPU Current limit (A) [Auto]

YcraHaBnuBaeT TeKyLUMA MakcuManbHbI Npeaen Toka B pexume Turbo
Boost. Korga TekyLuin Tok NpeBbIlLaeT ykasaHHblii npeaen, npotieccop byaet
aBTOMaTUYECKV CHIKATb YacTOTbl Apa ATt YMEHbLUEHUS ToKa.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
OTn anemeHTbl NO3BONAT yCTaHaBnMBaTb NPOLECCOPHbIE MHOXUTENN

B pasnuyHbIX sigpax B pexume turbo boost. MyHKTbI AOCTYNHbI, KorAa
YCTaHOBIIEHHbIV MPOLECCOP MOAAEPKMBAET 3Ty (OYHKLIMIO.
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ERARE

CPU %

X LGA 1150 3B Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™
i3 / Pentium® / Celeron® #h 3 88

Yoy

Intel® H81 Express &
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2 /> DDR3 W7 A X &% 16GB
Sz#% DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
WBEHFHR

X#¥3F-ECC, SF-BENF

¥ RiEm

1N PCle 2.0 x16 1fit#
2N PCle 2.0 x1 &8

BREF

1N VGA RO , XIFJ/ AL EWEH 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

= 1/ HDMI #% [ (H81M PRO-VH) , XFHAD#ENR

2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp
14 DVI-D #% 0 (H81M PRO-VD) , XFJA S RN
1920x1200 @60Hz

&

Intel H81 Express /&
- 2 SATA 6Gb/s %% 1 (SATA1~2)
- 2 SATA 3Gb/s %% 0 (SATA3~4)
- X#F Intel Smart #EOHAR

use

Intel H81 Express &5
- 2/NUSB 3.0 EEEMREEA
- 84N USB20MA (4 FEERKAD , BEIAE USB #
OR6EA 4 MrO)
VIA VL806 &5
- 2/ Internal USB 3.0 %0

=5

Realtek® ALC887 f#H3 15

Realtek® RTL8111G F Ik ML= 58§

ERER
N

11N PS2 @&EHD

14\ PS/2 BArik O

11N VGA %0

1 /N HDMI # A (H81M PRO-VH)
1\ DVI-D #0 (H81M PRO-VD)
4N USB 2.0 %0

2N USB 3.0 0

1N LAN (RJ45) i 0O0

34 FEAL
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HEEn

1N 24-pin ATX EBiFED

14 4-pin ATX 12V RO

2 4 SATA 6Gb/s 0

2 /N SATA 3Gbr/s 0

2N USB 2.0 #0 (#FHinaY 4 A USB 2.0 i 0)
1N USB 3.0 0 (X#FHIMK 2 4 USB 3.0 #x0)
1/ 4-pin CPU Rg#0

14 4-pin RERBEAD

14 BIEEREAED

14N BTN

1N TPM 0

24 REERED

1N MBEARRAED

14 7&K CMOS Bhik

BIOS Zh#k

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
ZEES

ik

Micro-ATX #4&
9.1in.x6.81in. (23.1 cm x 17.3 cm)

ETH CPUMBIES  HER

http://www.msi.com/cpu-support/

ETHRESHEARBERBES  BER
http://www.msi.com/test-report/
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EEER
H81M PRO-VH

PS/2 Bi#x

@ USB 2.0
== VeA
Q== &= b@@o

PS/2 @& USB 3.0 H D m I " USB 2.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

0E]:

H81M PRO-VD
PS/2 B LAN
@ USB 2.0 Eﬁ ;
VGA
d == =
PS/2 g# USB 3.0 USB 2.0
LAN LED $87R4T
LINK/ACT —fe = =—SPEED
LED - LED
LED LED ®#& i
* P45 SR 12
Link/ Activity LED N
(EL/IETE) ne REBEE
IR %% MEBBEERA+
x £ 5 E 10 Mbps
Speed LED =
(EETS) o 3=:) &5 R 100 Mbps
Lica=:) H2HiE 2 1 Gbps
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CPU & REZRE

LBERRKCPURT , HHIABEREHFCPURE. MBHIETRME R RENRE/CPU
RERFELEN. HFREUATSREBRECPUNINS , HIRNRETRLIIER
CPURMEMRMI R T

MEYI T AL L CPU FIB#H S |, AT -
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTY1NjQO.html|

1. FFRETH , MRATEZRIT TN E.
2. HRFAAFTERHEFIGAMLEN , KRAZLHFHRE.

TEAEF CPU BY 15 B 5| B RIS ADo

3. CPUBOSMMEILEMNTRER—FHEL LN, ETHCPUEERT , BR
CPUERBEN T EMMNEZD . RECPURBEBNRIEREN,

4. XMFBHEIETENEED. FRAFNEXE,
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LR THATH |, PP RPBFEZEE , FENFPIP RIFE. MRCPUMNE
ARRE —EEEMAPIP R FZRER,

BRI ERE(RBAR)E CPU MRE. XFETER. U
1ECPU E#.

KRB EHR LEMCPUR RO,

FHEABRBEERLE , AENELXBEXNBEEOL , Bt 064N ZFERLE
Mo,

FRBATER , EFOMAERRERNONLE, S TESMHFBEEEE
WUBE , BRI —HENEE,

. REER , BANHEHEL TR,
. BE , HCPURBRIFLBAER EHCPUR R BRIRED,

- BUERSEHECPUNE BEFEM MU ECPUL,

- RECPUMARZY , BIBENRF ZB=ECPUGEL , LUBRIGHZR,
.« WREMZ T CPUBAAS/ RHEE | FHARRESETHRA/ RHFERAK W

B,

126



RERE
CL: =7

YEMIAZ T WML EATE , WEANU T -
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc50TMy.html|

« B FDDR3AZTSDDR2MFE M , ## EDDR3T[E FHE , ATl R 1%#EDDR3
P77 ADDR3HEH .
 ATBREAGREMN , EXBEER P XTMERRLENEZEY A FER,
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AEED

JPWR1~2: ATX EBiR#ED

SO A BUERE— ATX BIRERRR. 7 ERATX BRERS , FoRERRS
SEEOXNF , FAREGFRAEREERNEO L, MRARRKER , BRERR
B PRRRHMEERBIRED L,

A S 7T
MEWRZT WAL EERERRFED , WAL
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODUOMDQw.htm!

BINFF A OHEEBLERTIATXEFERR L, LBRERBENZET.

JCOM1: BB{Timsk#E0
HWEOR— 16550A BERBERIKD , UK 16 bytes FIFOs, EAILUEE—NBIT
®E.
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SATA1~4: SATA 0

WEORSENBTATARERO. SN EOTUEE - NBRITATARE., BITATA
8% BIEEE (HDD) , EIARER(SSD), M*k# (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ TR
WEYINF ST WAL E SATAHDD , M4tz
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

SATA1~2: SATA 6Gb/s #0
SATA3~4: SATA 3Gb/s 0

VAN : =

o WEBETATARE W EHBIRHRRNA EIRL , #1201 . BFFEE (HDD), B =EA
(SSD), FI#3K (CD/DVD / Blu-Ray). EZi¥15iESHREKFMH.

- UFEHBEBERETRE , BIZIHDD , SSDFIKXRRE , MiZEIT RENE=A.
X Fitt —HH LR U R ES IR BT IRE B R U85 F

o EDFETATARBLIITHIOE. BN, FHEBF AL HIAKEE %,
« SATA LW RHAHERKGED , Rl , H T HEZEEZWERREPEOKELR

°
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JCI: AR <ED

O SHEARITRLLEE. NRNBEHITIT , TIEARNHBRE. RaLid
FURS , HERBLETEEER. THRE-—BEELE , B2450# ABIOSKRET

SERILIER.

S
S,
1,
S

<

CPUFAN1, SYSFAN1: RS ®BR#ERD
REBREOXF+2VHRSEHARNE. MREHIVREERRASEF BT, ,
BRTER —MERRIT X R BEESNNRES T EACPUR FIZHIEE, Hid
AEERENRGRE , —LRERSTRELERI TR E , BUUERERT®
B, RERBAUEARNEANTANRSERGFEOD L.

<@@@@L CPUFAN1 Sﬂ@@@; SYSFAN1

E G EAERE B S R EER CPU RSt B AR REER CPU BN,

Ok A EEERGIES | BRI K% Command Center TE LIRS
CPUMR L BE B EHINBHEE.

WRER ERARBH i OERFEFANE | B T LB — ML ERE
BT REBIFL,
BaI2hl , BRREEABLE T NG 1Y TR,

.

.
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JTPM1: TPM 4O

LEOEZ-—NTPM(REFARA)RAGEE). ESETPMREFEFMIUREE
SRTHAE.

JFP1, JBK1: REEERIED

XL CE RN BEEARFT XAIETT. JFP1R2MIntel*M 3T BI/OEMABEEMEFHE
#, HLRFMEBEREON , BEALERHMBEOUERE. MIFETEAREN
BAEMED L, RAEBHMEOBREER L.

A S 7T
MEYI T AL R EEAREED , YA -
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTg3NjMy.htm!

JBK1 e,

« BENFEOMERE , #rid D =AEKSIMBIERS L, &R LENEHAEMEZED
LEIFRRAREBEXRIHA T IR B

o ASBHEMYFEH I ERREDEEZEAEIFPIL,
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JUSB1~2: USB 2.0 § B#DO

SO T NERSRUSBINE R Z MR, FI20 USB HDD , ¥FB4EHL , MP3 &k
B, AL, BRIBIARS.

BEE , VCC F GND # Bl 2477 [F 3% 52 LU 58 T BERY 1347

JUSB3: USB 3.0 " E#:0
USB 3.0 is O F##A USB 2.0 &, EX#FEL 5 Gbit's (BEE) K BIEZHE

°

« EEE , VCC F GND 1Bl 2470 IE #5315 #2 LB 58 AT BERY IR AR

o EfFf USB 3.0 RE , BAIENL — NI USB 3.0 #BLiE#REZ USB
3.0 w0k,
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JAUD1: BB EAREFMED

SR O AV RE SR BN L ATE FER. RS Intelos BEARIOXE IR
F it

JBAT1: &Rk CMOS Bk

EREEEF - CMOS RAM , HARENRARBRREEZET — W BH & hR4E
#T. CMOS RAM 2EER B EHNMMRE A S SRERSEN, WRLIEERE
SZME , REBLER CMOS RAM,

1 [2]=] + [0
REBE AR

/\ 852

U E G X PRSI LB SE B KB BR CMOS RAM, REHFEE , BRERLHTH
FERR CMOS |, IXFEAFHRF MR,
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PCI_E1~3: PCle ¥ Rif{#
It PCle X #PCle REYT B+.

PCle 2.0 x1 #fi##

PCle 2.0 x16 #&##
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BIOS & &

BRINREH EXBER THREREMRHE T RMIEE, UUATHERRENESEEE
17 Setup BF:

» ERERDHAHREEETEREL , ERBEITSETUP,

» WEHELDENRINE,

VAN - =

. WEKFBIOSREZERAXEBTRE , BNEMURERRE RGBT R
B, ##E “Restore Defaults” ##EBIOSH# T <Enter> KI5 Bk 1R E.,

« WRETFRE BIOS RE , BIWEREMIARELUERE N T15589BIOS B ES|#
BRI E 5 K Ko

# A BIOS RE

WHEAMBE , REFLFHRPOST(NLER) IR, YRELHAUTERN , &
<DEL> $#B1 @ # A BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(¥ DEL 8t A\RE , & F11 AR RE )

MRMEBELMERBAAERT |, MENHER ASetup , HXHEBEFNRIE
HFE LW Resett , EREMNRE, LA URRIKET<Ctri><Alt>F<Delete>#RE
BRE&.

MSIB SRR T —FpJ5 k3 ABIOSIRE, A LAFE“MSI Fast Boot"hAER £ R
“GO2BIOS" & SR #E £ 4R LR F“GO2BIOS” 4 (L) , BT IRBNET RLE AN
B3 ABIOSR &,

I72Si FAST BOOT

FAST BOOT

; FE"MSI Fast Boot"h 8¢5 L R
GO=BI6S "GO2BIOS” 31

T “MSI Fast Boot” # ABIOSIR B Al , iEHIARKIZTE,
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#HABIOS &, REETRMT,

BEEN #E
RGEFER
| I
EEUBIE
4
BaigE®
AR
BIOS &  |QSTIVe 3 OC PROFILE
pit=4 ;
HARDWARE (FOIEA
MONITOR ™| e
: BOARD
M-FLASH EXPLORER
MR

M-FLASH

/\ &=

o REWBRAEFFHBHEL B,
o BHURBEARE, TEBRETESHRIET LK™ ERFEHEFo
o WMREXBIATRE | BITEWERHZEMHIOC Genielt W,
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
HIARERYFEREN CPU, AR Ring. Ri.

» Adjust CPU Ratio [Auto]
ST SRAR R TEAL TR BR AT SRR A R AR, MLTRIERL BB IS ML Th RERT 7T Ao

» Adjusted CPU Frequency
WIS REBENCPUSME, Rik,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

&R CPU EERIBHEER,

[Fixed Mode] 8% CPU th=*,

[Dynamic Mode] CPULLZFRIBECPUMI ATHZ S HIHEE

» EIST [Enabled]
FF BRI B Intel® SpeedStep HiR. 2 "Adjust CPU Ratio" i€ &7 [Auto] Bt
TSR AR,

[Enabled] FFiB EIST AIz3ha5 it A% CPU B EMABSAER, BALURDFHIN
FEMABNTE,
[Disabled] % EIST B,

> Intel Turbo Boost [Enabled]
FF B % Intel® Turbo Boost, & FEMCPUXIFILThAER LLIRE R

[Enabled] FREDETC LA RADTHEMREN CPU . UNARF
BELEBEB SRS,
[Disabled] KL IhEE

» Adjust Ring Ratio [Auto]
& & ring ratio I, HRETEEBRTEREMNCPU,

» Adjusted Ring Frequency
ERELHEN Ring M, Rik.

» Adjust GT Ratio [Auto]
BRERSEFIEER, ARETERRTEREHCPU,

» Adjusted GT Frequency
ERSHENRRIE FME, Rk,

» DRAM Frequency [Auto]
RENFMRET, EEBRNTERIEBEABE.

» Adjusted DRAM Frequency
SREBEENAERE, ik,

> DRAM Timing Mode [Auto]

EFEA R FER,

[Auto] RE PR B RENFEAMSPD (Serial Presence Detect) AR
Eo

[Link] ARFAFFHINRERNFEERENENF.

[UnLink] AUWAFFHIAEEAFBERENENF.
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» Advanced DRAM Configuration

B<Enter>H A 7%, £°DRAM Timing Mode BiFi& & [Link] 5 [Unlink] /5 73X &
FRHE. AFARINENESMNBERBENEFNF . NENFRERRATEES
FRERTEBF . WREEXTER , HERCMOSHIEH EMERINRE. (55
&R CMOS B/ R4 E T RBERCMOS BiE , ¥ ABIOSMERERIAIZE. )

» Memory Fast Boot [Auto]
FRAXARFEERFNNH DR BRLN,

[Auto] g BHBIOSHEEE.

[Enabled] HERRG T2 EGERFINNDRENERERE, B RF
HE , AETEEEDRILNER , MENRREFIEE,

[Disabled] BRBHNEFERELDRCHER,

> DRAM Voltage [Auto]

BENFEE. MRRENR "Auto”, BIOS FHFHRBAFRE , RELTUF IR
BT,

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]
FRAXACPURNFRERNREEEER,

[Enabled] RALEFNNERCPURHNEFHRERRRESHES , HRHCPU
HRFHARIAE,
[Disabled] KMLLINEE , HCPURNFE XA , H6EA HATi’E,

» CPU Specifications
R<Enter>HAFRE, K FRESRTERECPUAMMBRINEM, B a LB R[F4]
EEANEGERER. Rk,

» CPU Technology Support

R<Enter>H A FX#, L FREETERECPUZFHRINAL, Rk,

» MEMORY-Z
B<Enter>HAFRE, LFREERAARENEREARFNF, St MEMaE
B [F5] RIFFELLE LS.

> DIMM1~2 Memory SPD

R<Enter>HAFRE B FREEREREAFER. Rik

» CPU Features
H<Enter># A T#,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]
WABREABEBREAGMEBESHE | BOLGEAFERNE, XMIARIE
TEALBRR A IR N Y EER A AT AR RATIE SIS B R, AXfhs
&, REMESE TRANES,

[Enable] FF & Intel Hyper-Threading £ 7R,

[Disabled] MBIRERET I HT HREX A LT,

» Active Processor Cores [All]
LT A SRR E R BB R E -

138



> Limit CPUID Maximum [Disabled]
FRHEX MY RE CPUID .

[Enabled] NF—ERIBWF XY RCPUIDEIRERS , BIOS2R
BICPUIDS A B RAE , SMERRE S R —LEE,
[Disabled] € ASRBR R RHICPUIDHI A B,

» Execute Disable Bit [Enabled]

HeThEE AT LARE Lk LR B BEM B KR RE LN R S, BWE—EREF
Bo

[Enabled] FF IBNO-ExecutionfR# Ffh B BB ME R,

[Disabled] KA ThEE.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
FF R X AIntel B MR

[Enabled] FRIntel BEULEAR , AFE— A BN LENTRIRL S XBEFR
FIRERSE. RERARTFREMDHSNRE,
[Disabled] KA IHEE

» Hardware Prefetcher [Enabled]
FBHKMCPUMBEHTELER (MLC Streamer prefetcher)o

[Enabled] AVCPURHTRFHBBEMNESANFESTEFE L2 &BF
B/, EIE DR FIEERET E
[Disabled] KIFCPURBHTF 8%

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
FF B ACPUMBE A TELES (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] FRHEMBREFTARNNE, ALOBREFLR , RE/E
RFARFEEE,
[Disabled] CPU {RIZEE RN BREFHRE.

» CPU AES Instructions [Enabled]

FE =% MCPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) 3,
% CPUXFFILInaER b I,

[Enabled] FFBintel AESX#,

[Disabled] XHintel AESX .

»> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
FRIXAIntel ERERMIRERTIAE | BUBHLE CPU T,

[Enabled] LCPUBTBEMRER , REICPURDIAR,
[Disabled] XKML ThEE,

> Intel C-State [Enabled]
C-state@ —FPHACPI EX AL BB BRERHAR,

[Auto] WG BHBIOSHHEE.
[Enabled] BMNREZRRE , #ERRHDPCPUIIFE,
[Disabled] KA IhEE
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> C1E Support [Disabled]

FFB SR A L TR A 22 R R CPUBERE . 24”Intel C-State” i TUFF /3 B Sb T H o
[Enabled] FFiE C1E TSR A CPU SRR M e FE LUE 7 22 R B 15 & e #E
[Disabled] XKIAMLINEE

» Package C State limit [Auto]

BEIA A VFARIEFECPU C-state XN RAZRN T EEERE, & "Intel C-State"FF B
A IR

[Auto] g BABIOSEZEE.

[CO~CTs] HHEFMNEEEN CTs, C7, C6, C3, C2, AJF CO,

> LakeTiny Feature [Disabled]

HEASER (SSD ) FREH-H IRST B Intel Lack Tiny 388, %4Z%EM CPU X
It Th 883 B Intel C-State”FF /5 BT LLTUH

[Enabled] IEEFRIOA T BT AL , MRESERLERE,
[Disabled] XKL IhEE

SEE: X “Intel Turbo Boost “ FFER , FHIET HH .

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
JCPU Turbo Boost =i B A EI TDPIh R R,

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
7 "Long duration power Limit(W)" 1% B & [A] TDP 4 156 8] o

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
I CPU Turbo Boostf# 1% & fa i B TDPZh R R #l,

> CPU Current limit (A) [Auto]

FICPU Turbo BoostiE iR BHR A BRMBH . HERETRENRAER
B, CPUL B3 BESRLAE R 2 B o

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

BT AVFEF Turbo Boosti X T FEIEZN A HIRE CPU bR, HEREL
BRI ThRERTE T B
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FERPX

BB H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD R 5l (MS-7846 v5.X) Micro-ATX E#
o ARV EMIREEA H81M PRO-VH/ H81M PRO-VD &8 , BURRMEEE R
AL, FEEH —HY Intel LGA1150 ZRIEIEHERR | PESIEETN TS £
MR ERERFEBRER,

v R — )

Top : mouge JPWR2
Bottom: kdyboard

CPUFANT 1

USB2.0 ports

USB3.0 ports

DVI pgrt (H81M PRO-VD)

HDMIfport (H81M PRO-VH)

VGA port

DIMM1
DIMM2

Top: LAN jack

Bottom: USB pprts
SYSFAN1
T:Line-In
M:Line- Ot E S —

B:MIC-Int

JUSB3

£

PCIE1 )
PCI_E2 i
- 5
PCI_E3
e
BEEEN BBERH EELor
Jeom1 Juss2 ATA4 _ SATA3 _SATA2 _SATA1
T B ey (TR _
JAUD1 _ JTPM1 JBK1
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EHRBAE

XEWEER | = XIELGA 1150 EHBHE MK Intel® Core™ i7 / Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 232 2%
& Fria = Intel®H81 Express & H 4
XECEM | = 2 1% DDR3 8 , XEMEHS 16GB
= %3 DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
= @EETIEELE
= % non-ECC. un-buffered F2i%a8
E B | = 1 {8 PCle 2.0 x16 ¥
= 1 {8 PCle 2.0 x1 {&#&
REBETF | = 118 VA EEE  ZEMNERSIE 1920x1200@60Hz, 24bpp
= 1 {8 HDMI E#8 (H81M PRO-VH) , X BB EHS A
2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp
= 1 {@ DVI-D E##8 (H81M PRO-VD) , X EMME RS ¥
1920x1200 @60Hz
iz = Intel H81 Express &} #8
- 2 {8 SATA 6Gb/s Ei## (SATA1~2)
- 2 {8 SATA 3Gb/s E 18 (SATA3~4)
- X Intel EEEMREM (Intel Smart Connect Technology)
USB 8 | = Intel H81 Express & 48
- 2 {8 USB 3.0 {12 (L RE#R)
- 81 USB 2.0 E2 (4 BIRAER , 4 EEBRE USB #
B|XE)
= VIAVL806 & H 4l
- 2 {BRE USB 3.0 &EE
=g = Realtek® ALC887 Codec
% = Realtek® RTL8111G Gigabit LAN #24i8§
iR w1 {8 PS/2 @AEE R
= 1 {8 PS/2 BEERER
= 1 {8 VGA EiEiR
= 1 {8 HDMI JE#£48 (H81M PRO-VH)
= 1 {8 DVI-D #E#& (H81M PRO-VD)
= 4 {8 USB 2.0 E#iE
= 2 {E USB 3.0 E &
n 1 @8R (RJ45) EiEE
= 3 EENEE
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1 {8 24-pin ATX EBRIEE

1 {8 4-pin ATX 12V ERIEE

2 {8 SATA 6Gb/s #58

2 {8 SATA 3Gb/s

2 {8 USB 2.0 #88 (/% X 4 {8 USB 2.0 Ei#%i8)
1 {8 USB 3.0 #3 (TS %1% 2 {8 USB 3.0 E##8)
1 {8 4-pin CPU RS #5E

118 4-pin RiKABEE

1 EERER

1 BF5IEE

118 TPM #2588

2 ERGEEARER

1 BRI RUEE

1 {@5& K CMOS Bhiz

BIOS ZhaE

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
Multi-language

Micro-ATX
9.1x 6.8 &M (23.1x 17.3 %)

MHES CPU HBAFAR | BEHMER L@

http://www.msi.com/cpu-support/

RAESHBETANEBAL , FEHRER LB

http://www.msi.com/test-report/
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HiR

H81M PRO-VH
PS/i2 BE
USB 2.0
@ EEER
== VGA EiEE
HDMI Ei#£12 [ Geses))
@ == = o@@o

H81M PRO-VD
PS2 BE . 5
S 7%
L ]| | ]| DviDmigs VGAEEE = %A
O |=|=|prEEe fE = |[C
PS/2 @8 USB 3.0 0SB 2.0
b £ ey
R ERIE RE
LINK/ACT —= . 5—SPEED
LED - LED
LED LED #RAg o
off ES
Link/ Activity LED
(A TR EE BEg
B ERE%p
off BHIEE 10 Mbps
Speed LED -
(REERER) #® {@#3%E 100 Mbps

1% #HEE 1 Gbps
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R CPU HERAR

HERECPU K, BSER L CPUBRAR , BRBAUMERRRBE. FKTIS
2, ERRE CPUE CPU BARAR. TEMNRKTMHEME CPU BEMIRZEA,

CLz="s E%:E
BEANUTER  BEZRE CPU& BSIERS %, I
http://youtu.be/bf5La099url E F

1. RENBILENLE,
2. REARHER, tEYEZEE2H,

/\ gsEm

FEMEHE CPU #HEEEHIEE CPU JEER.

3. MEMEEEREHIER 4§ CPUA TN , RE CPURETEREFHERE L,
4. BARTERNE.

P
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5. BTH4R, PP LESAEN CPUBEERE  F2EE PP LB | HRERK
B CPU , % 4A PnP L& REFEEEM,

6. £ CPU LAH92K—EENBAE (R LHABF) H8) CPU B#.

7. REEHIRLEN CPU BFEE,
8. MEARBRLEMER  SEABHRETRARERS KR , MEEEZRR O

Lo

9. HEBREROTER, BK4 ANGETREEEAREAR. BEFREgR
.

10. BEFHRFERNMFHEEEL.
1. &#&# CPU BURFHRIZE TR LAY CPU ABERRAE T,

K

VAN = ==

- TR CPU ##BAF B CPU R % BRHH,

- RRECPUK , FHEBERE CPUBEBUEEAE,
- BES{TIBE CPUBRER A BEEHSRELEME.
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REEEN
CL=% E- [=]

BEALUTE4  BEIRZRLEBEAENSZ,
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

P

VAN = =4

+ DDR3 iCEBEMEELE THE , B#L5E DDR2 RBEHEEEER, FE
DDR3 FCfEf8#A1E , ¥ DDR3 SEMEH.,

« RERAGRE , HEEERAT  FHLLREEREREEMEERNDEBEER
#o
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REER

JPWR1~2 : ATX EiREH
ELEEARE ATX BRRES, EREALESE  SERARUBERET. £8
ABBERNE , BRGESNE RN BRER,

[T
> s CksH0]
BIEALUTEY  BEIRZETRERN S L,
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

/\ g5

B R HREETITEY ATX BIRHER | LR BIREEEF,

JCOM1 : FF5l#H
REWREERE 16 {1704 FIFO 1) 165504 BRBES, CABRELFIIE
E.
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SATA1~4 : SATA ¥

AIEBBEE SATANE , IKE—A SATA #B., SATA £EIIFER (HDD), E
RETERE (SSD) AR KA (CD/ DVD/ Blu-Ray).

CL=:; Of410]
FEALT B | BEEELRR SATA BB 7%, -
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

SATA1~2 : SATA 6Gb/s 8
SATA3~4 : SATA 3Gb/s 8

/\ g3
BHSATARBEERTEIR, GINER, FEEERURERME (CD/DVD/Blu-
Ray). BSBEELZBHERF M,

ZHBHMRANTER, BIREERRARBE SATA REFLURMBIE, #SB#
B SATA REFEAFMHZEZH.

EIIER SATA SRR 90 B , U R B8R ELER,
SATA HERR A 1 BAMBAEM | BT B 1 5 T AR LU BT B 22

.

.
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JCI : HEERFARURH

AEER M RGAR B TER. ERBAITHE  SRORRFABMES , ARER%
ZRE , YAER LBRBEAL. FEA BIOS REERX FIBERILICHAL

&

<le
o
2SN

=

6O’

<
*9(/

CPUFAN1, SYSFAN1 : R BIR#EHE

EAREREEXE +12V HREAR. AIRRABRERRERERSERAE XA
ERRERERRET AR , FREMA CPU ABREIE. FBLRMERARERE
HEE L, BOMEARIEIRENRREAS  FERRITRUESR. RRABETE
EE-RREARER,

% CPUFAN1
> <

[\ gsmm
- FBETRERRNE B IAHEHEE  LUBEESH CPU HAES.

S ERMEEIRN B RERFEIEHIR M, BEE Command Center = , fit CPU R&
HHEBBE | RIELHE MBEFEE,

WMEHK LHWEFSERZEABBTE , MBLRMERGRGE | FLBRESE
BEEEERR RS,

FRBAHE , EARAMAHRCEHRSE , ARARERFRHZHEY,

.

.
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JTPM1 : TPM #4855
REEFEIERNTEILLEHE. EZHEEZHE TPM Z2FAEAFM.

JFP1, JBK1 : RiFEERER

ELeTA A A EEEARMBAK LED ERE, JFP1 BRMRAFS Intel® EARE A/ i HE
ERREHRE. AEABTREM M-Connector EIZTRMIL R %, MEHF AR A HEAR 13
_ M-Connector E#58 , B#§ M-Connector BIiZH A #iR LB,

>
BECRLZRAGERERN S %,
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JBK1 “or,

P

o WREES , WLHEERN=AHEBIEBYR, FikLEETR M-Connector 8
BB LR TREEBNEAT B REE,

- BYHEBRAOERIZRES L JFP1 BELRE,
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JUSB1~2 : USB 2.0 &7 #&EHE

ZIETEALGERESR USB M , 11 USB ERE, BUUIAH, MP3 #Erkas. ENRAE.

BHEAMEEEE,

/\ s5m

. FEEIEREIESRE VCC K GND #HH , LB E IR,

=

JUSB3 : USB 3.0 &7 &R

USB 3.0 EfEME THA USB2.0 £E , &R ESY 5 Ghit HEHER
(SuperSpeed).

ST
B EREER VCC & GND $HH) | LS8 & RIAE,
o FBLUS1TIZECRY USB 3.0 HE#R , E# USB 3.0 #£E ] USB 3.0 E##E,
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JAUD1 : FEHE
AEEEEMR T WIEE , RE/FE Intel® ERE A/ 6 HEERERE,

JBAT1 : &k CMOS BE#R

FHARAE— B CMOS RAM , 2R A = #R L /MEB I RRERMKBE. CMOS
RAM AT ERHESRBME  ABRBEERK. EEBERRA[E , FERES
7&K CMOS RAM,

1 [o]c] (o8
REEN ABRER

VAN = =4
RN | 52 BhiRE 5% AR RR CMOS RAM, 2 # B BBk, IR NER
MBI E BB CMOS RAM |, L% FH#IREE,

P
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PCI_E1~3 : PCle &7 iH#
PCle f&#X% {8 PCle NEKNER .

PCle 2.0 x16 #&##

PCle 2.0 x1 #fi##
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BIOS &E

FRRERE—RER  URRBERAR , BUSERERR. FAERETHE
T T RE T B ARRE:

= REGBIME , BRERERAL , AEREHTRE.

" BERBREREREAEREIE.

VAN
. WEEEBIOS REH , RMEETRE , AT HARREUCERKRIENREER
BEE, i BIOS 2 ‘Restore Defaults” , B# <Enter> U T HHERRE.

© WRETRE BIOS RE , BRI RARRE , LBRRAEBEREERL
R,

A BIOS R&7E
B  RGREBIM POST (BMARAM) BF. BTHRBMALER LN &
% <DEL> @ , #ARERR :

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(#2 DEL S A\ RREIEE, #&F11 EAFBIEE)
EERTRENASHE R ZAIRE DEL @ , MHEE#A BIOS RERE , BEMR
#RBARA , BEMME , REHEK RESET 288, BAUFRKT <Ctrl>, <Alt> &
<Delete> # R EF B

HBERREESEEA BIOS FRE, H—2% “MS| Fast Boot” BRET
“GO2BIOS” (M T E) , KR THR L EHBE “GO2BIOS” 1R (BELH) , TRFHH
T E £ BIOS &

I72Si FAST BOOT

FAST BOOT

£ “MSI Fast Boot” 2 X BE I T
“GO2BIOS”

G0-BI6S

P

/\ sxEam

FESEZ%E “MSI Fast Boot” B , BLUZEHXEA BIOS RE,
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i
#A BIOS % , ERENTENR :

| E—|
it Jole
Genie &t |
B E
B3
SETTINGS TY & OC PROFILE
BIOS BE s
”'I_LITFIRY /
LRSS plgs | upuye [RISCEREE

BOARD
M-FLASH EXPLORER

OC Menu

M-FLASH

/\ g
- FHERDEERBRHEREHELETERE,
- BEERBEADENKINES | BWEEXR TS ERE XN NREETHE

°

- BERTREBEH , BEEA OC Genie TR 5B,

156



» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

JELLEIERT B A0 CPU, iCfEM. Ring IR, MR,

» Adjust CPU Ratio [Auto]

SAIEFERE CPU 547 , JURTE CPU BIRERE, AEE CPU XEANEETHEBE,

» Adjusted CPU Frequency
AR RARE CPU X, KE,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]

ARIFRE CPU SRR R,

[Fixed Mode] $H7E CPU 135

[Dynamic Mode] CPU fZ#k CPU B RERERE

» EIST [Enabled]
Z T ARk =k BARA Enhanced Intel® SpeedStep $ifff. AEZETE "Adjust CPU Ratio" 3%
% [Auto] B4 EE R,

[Enabled] RFF EIST BAETRE CPU MEBR AR |, TLUHDFHERER
AR
[Disabled] BARA EIST

> Intel Turbo Boost [Enabled]

ZAIEFARELBARA Intel® Turbo Boost ZhaE, ZAIEE CPU XEAREES B R.
[Enabled] BIRAZhRE , RIKEENG CPU MAERESIBR

[Disabled] BARAZASThBE

> Adjust Ring Ratio [Auto]

AIERRE Ring 1558, AMEEK CPU MAEEME,

» Adjusted Ring Frequency

AR RAER Ring HAR, KE,

» Adjust GT Ratio [Auto]

FIERERAARBENREROGE, SREEK CPU MEEME,

» Adjusted GT Frequency

REBETHARRAEERRERNER, HH,

» DRAM Frequency [Auto]

AEFE DRAM 3R, FIBRMEEEBEMBME,

> Adjusted DRAM Frequency

AEETHERDRBNER, B,

> DRAM Timing Mode [Auto]

[Auto] FECEB A L #9 SPD (Serial Presence Detect) & Byt B
[Link] HEAEFBEREMALREBEENRT

[UnLink] HEAEFHERBEHECREBENRKT

P
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» Advanced DRAM Configuration

T <Enter> #L# A 7528, ARBERHE “DRAM Timing Mode” i [Link] 5
[Unlink] , FEHRFEE  EAETREECRERBENKF. SECEERT
RER , RRETHEEETRERBERBNER, SRESEEF , HLUER CMOS
BREEERERKFRAE, (BSEER CMOS BiR/ 24 , ¥ A BIOS MARK
BRE. )

» Memory Fast Boot [Auto]

7T B R SR B B B R A M iR R B A0 W0 2 R BB Th BE

[Auto] AIEMH BIOS HERE

[Enabled] REREE2EPEABBRARAREE, 2HTRERTES
R BIMSRSARE AT SRR FBAR | LADNIE AR R

[Disabled] REES A RTSETEERARBR.

> DRAM Voltage [Auto]

AEREHCEEEBNEEER, XABE (Auto) , BIOS ERBHREEE , REL
A RRFERE.

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

AEFREER CPU SIS REBER  RAMEEBEASHIIE,

[Enabled] RIFFAMBEBEASNIDE  FETHHEENTEARE
[Disabled] FARAA<Ih AL 4R B B A7 BIOS RR7E

» CPU Specifications
BT <Enter> @LUEA FIRE, FIRERTERE CPU MR, ik [F4] BEREA
EEAAE. HH

» CPU Technology Support

BT <Enter> BUVEA FRE, FEEBRSRE CPU BRI, HHE,

» MEMORY-Z
BT <Enter> #LUEA FIRE, FREBTECREKCRBAEIRERKF. Hi& [F5
BEREABZEARAL.

> DIMM1~2 Memory SPD

BT <Enter> @LHEA FiRE, FREFTERERDREALS. R,

» CPU Features
T <Enter> @A FIRE,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

B A Hyper-Threading ¥ iT#9 BRIERE , AT I8 @R R KR A &1 R e
M. HEMRERERANERORAMBETRRFHTESHWEBRER, BF
—R , RIEMEEAN T KIBRFA

[Enable] BXA Intel Hyper-Threading$ fift

[Disabled] HERERGT I Intel HT 547 , HERALER

» Active Processor Cores [All]
AIEEEERMNERER OB E,
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> Limit CPUID Maximum [Disabled]
A IEBIRR SR BEBAE /R CPUID #(fE,

[Enabled] BIOS BR#| CPUID & AE , UBET X BN AERBERXR
o, TREE MBS,
[Disabled] fERBEWAKN CPUID BAE

» Execute Disable Bit [Enabled]

ApEE S —ESMOERBETERNY  tHRFEEREARRANTHERE
B, BEEEFERRBMAZ,

[Enabled] BB NO-Execution {7 i LA 5695 85 5% 3]

[Disabled] BARAAIhAE

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
ZTE B RS BAPRA Intel IEERAL B,
[Enabled] FRBERLEA , RREATERSEABEEERE  SERTE

°

[Disabled] BARAAZhBE

» Hardware Prefetcher [Enabled]
718 B Rk =k B PR AE BE TR EXES ThAE (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] AFFERBTREE B B R R AR REIMEE R EESE L2 R
B, LAFSE CPU 2%kE
[Disabled] BARAAIhAE

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
ZIEFARRSRBARA CPU RERE FEENER ZhAE (MLC Spatial prefetcher)o

[Enabled] RTFHAMREFRIMEER , USRS EERIRERAW IR |, 7
BERERANEE
[Disabled] EEMEEREEN REF

» CPU AES Instructions [Enabled]

A TEBIRR =k BIRA CPU ¥R i 4E% (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) 8¢ , &N1EE CPU X EAINEES R,

[Enabled] BIRK Intel AES Zh&E

[Disabled] B8FA Intel AES Thék

»> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

AIEBARKEREART Intel EFERE BEIETHEE | LUBER CPU B#&.
[Enabled] CPU BBRERHE CPU & UM IRERE
[Disabled] EAPAAThAY

> Intel C-State [Auto]
C-state TEfH ACPI EEMEEHRBREBRI;N,

[Auto] AIEH BIOS HEIRE
[Enabled] FARERME K FERERERE
[Disabled] BARAZAIhAE
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> C1E Support [Disabled]

AIEBIRRSREERA C1E Th4E , BURME CPU MEBRFEBNEER., AEEFE “Intel
C-State” i % [Enabled] F & H &R,

[Enabled] R C1E ZhaE , MK CPU MEBRMERRER , LUEMREZ

°

[Disabled] BARAAIhAE

» Package C State limit [Auto]
AIHIRIE CPU C-state X , MERHE , LUEETREZ M. ABEEFE “Intel
C-State” §%% [Enabled] F & H I,

[Auto] ZAIEH BIOS BENRTE
[CO~CTs] HESHREBEHEERAS CTs, C7, C6, C3,C2, CO
[No limit] CPU #& C-state BT ER#I

> LakeTiny Feature [Disabled]

HEREERE (SSD) B RBARA iRST #) Intel Lake Tiny Hiff. ER¥#EM CPU X&E
RThEEI B “Intel C-State” BARBKEFILTEHE

[Enabled] HIERBNAE 1O B HFARE KAELLUME SSD
[Disabled] BARAAZhBE
SER : LUTFMITEBTIE “Intel Turbo Boost” 3% % [Enabled] F & H 8,

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
AIEFRE CPU #£ Turbo Boost #= , REEHK TDP BIRIRE.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
ZRIE X EFEHIE "Long Duration Power Limit (W)" B REERRE, .

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
ARIEFRTE CPU 7 Turbo Boost = , EHREK TDP ERMRE.

» CPU Current limit (A) [Auto]

AIEFRE CPU #£ Turbo Boost XMW EBR LR, ERBBIERE , CPUEH
BREERUREOERE,

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

JELERIBTE Turbo Boost HRFRE CPU FEIROEM SR, REE CPU X
BANRES EER.

160



HZ<FE

Z M EEH81M PRO-VH/ H81M PRO-VD 3/ 1) — X (MS-7846 v5.X) Micro-ATX Y #'—
R—REBBEVEFVLELEE, BIEHYHFESTEVET, BEOT AT AMED
=812, H81M PRO-VH/ H81M PRO-VDZ ) — Xl A > FILHB1F v 71 v M &
HL. LGA1507 O Y HIZHBLENANT A =XV AFAINY Y 1=
AVEBEITDENTEET,

LAF7Ihk

v — — B
Top : mouge JPWR2
Bottom: kdyboard

CPUFANT 1

USB2.0 ports

USB3.0 ports

DVI pdrt (H81M PRO-VD) oolloo
HDMIfport (H81M PRO-VH)
VGA port
&
=
[
=|| & S
HIE
Top: LAN jack HIB
Bottom: USB pprts
o
| . @
SYSFAN1 2
T:Line-In -
[: M:Line- Ot E S —

B:MIC-Int
[= |

PCIE1
PCI_E2
] -
PCI_E3 '_i%_
::::: ETUBAT! m
BEEEN BBERH EELCH
JCOoM1 Juse2 ATA4 _ SATA3  SATA2 _ SATAT

G = [ _

JAUD‘\




I —R—RO4H

stis CPU = | GA 115053 iS58 4 > 7 )L® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™
i3 / Pentium®/ Celeron® 7’ O+ ¥ #—
Fyv7t m {27 )L°H81 ExpressF ¥ 7Y
Y~
RBAEY | = DDRIXEY RO Y h2AHE, HA16GBHEMATAE
= DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz% # 7R — ~
B FATLF Y URIXENT—FFIF Y
® non-ECC. un-buffered X E ') ZHKR—h~
HIRAQ ® PCle 2.0 x16 A0 Y K x1
LA = PCle2.0x1AAY k x2
FA2R—K | = VGAR—b x1, BAMBBE1920x1200 @ 60Hz, 24bpp%& H
Jd5749 R—k
IA = HDMIZK— K (H81M PRO-VH) x1, B KR&RE
2560x1600@60Hz., 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp% *F
R—b
= DVI-DR— K (H81M PRO-VD) x1, BAM#RE 1920x1200
@60HzE HR— K~
ARL—=2 | = 42 F)LH81 ExpressF ¥ 7Y k
- SATA 6Gb/s7R— k x2 (SATA1~2)
- SATA 3Gb/s7R— K x2 (SATA3~4)
- AVFIAI—RNIAZXY 8T /02 (Intel Smart Connect
Technology) & #7R— k
usB ® 2 F)LH81 ExpressF ¥ 7Y ~
- JONZLOMEUSB 3.00% Y Z— x2
- USB2.00%¥U2—x8 4BDA—NEIONZKLIZTH
Y, AROR—NFAZBOUSBIR Y X —iX TR A ATEE)
= VIAVLB06F Y 7& v h
- I/O/NZLDUSB3.0R—hx2
F—F 474 | » Realtek? ALC8871—F v ¥
LAN = Realtek® RTL8111G Gigabit LANJI> hO—5—
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Io/XxJLa
08—

PS/2%—R— RAR—h x1
PS/2X D AR— K x1

VGAR— K x1

HDMIZR— K x1 (H81M PRO-VH)
DVI-D7R—k x1 (H81M PRO-VD)
USB 2.078—k x4

USB 3.07R—k x2

LAN (RJ45)7R— k x1
F—=FAAT Y YT x3

24EVATXA A VBRIAR Y Z— x1

AEATX 12VEBRIZR Y 22— x1

SATA 6Gb/sT% Y & — x2

SATA 3Gb/sT% Y & — x2

USB 2.00% U & — x2 4EDBHMUSB 2.0R— N EHKR—K)
USB 3.00% 72— x1 QEMBMUSB 3.0R— K &EHK—N)
4ECPU7 7% 52— x1

AEVVAFLAT T VAR B—x1

700 ML A—FAATDRI2—x1
SUTILR=KRIRIZ—x1

TPMOXR T Z—x1

SATFLNZRILART B—x2
T=ARBEYH -0V 82— x1

21)TCMOSY ¥ > /X x1

UEFI AMI BIOS

ACPI 5.0, PnP 1.0a. SMBIOS 2.7, DMI 2.0

= ZEFE

Micro-ATX 3 3
9.1in.x6.8in.(23.1 cm x 17.3 cm)

o] mE 3
H—

BIOS #aE

o
B

B OCPUNGRIE TiEWeb Y 1 REZSR<EE L\,

http://www.msi.com/cpu-support/

BHOXEVED 1 —)LRISRRIZ OV T TREWebH 1
N&ZSB<ZE L http://www.msi.com/test-report/

F

B
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I/0/XF )L

H81M PRO-VH

PS2RIA

@ USB 2.0

==
I@I%IIEI

PS2F—R—R USB 3.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

H81M PRO-VD
PSI2X I A LAN
@ USB 2.0 Eﬁ
D == =
PS/2¥—R—K  USB3.0 USB 2.0
LAN LEDA 22T —&—
LINK/ACT —fe = =—SPEED
LED - LED
LED LEDIR & B
Link/ Activity LED off VXILTUREA,
W>oIToT1E | B8 UoLTVETS,
TLED) ) F—ANEERTT,
off 10 Mbps D BIZEHE
Speed LED s
(AE— KLED) ge 100 Mbps D B {5 HEE
FLZ 1 GbpsDBEEHEE
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CPUB KT E— RV DEE

CPUZEIWHIBBEICIE, F—N—E—REH<. TRICIATLAOREMD L
HIZE—RI Y UNCPULEET D &S ICHELCRYFITEEVY, TROFIE
ICHE2 TIELKCPUECPUE— R VU ERBL TSEEV, RKEFEERD LR
ENHECPUPI Y —R—RBEENHKEBEREET,

) errRbL—2a> E#:E
TEFRLAICTCPUEE— RS> o DR it e srcr I
BTEET,

http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. BABMBNUEBERTO-—FT12ILN—%&HILTERILET,
2. LN—HNBAEABNEICSI2RshDE, O—F12ITL—MNFEBHICE

VTy NOEREEBCPUNEEMNE VT EZ ),

3. CPUDYIREZVYTY NOBIEADETLSEE W, @IFLY),. CPUEYTY
MCFXYRAFEEB <, F2F<ICCPUEZTALTLKEE WV, CPUANE
LKYTY MIRE>TVWBZEEZBEBLTSLEEL,

4. BRTL—KEBOFET. UT22ar/TOTICEBYRAZE, BRTL—
EWIAEDEET,
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5.

BRLN—ZTATE, PP Y Y THABBWICCPUY T Y KA SHANE
Fo PRPF v v 7 BIEMICRTHEVTIEE VW, YHF—KR—RASCPUESL
TRETDHEEE. BIFPPFY Y TETICRLTLKEE L,

MENERBMECPUNBRDITLENZSHIZ, CPUDLIZEVBORR—ANE
ERETF—7)EHZCRHEL TS,

XY —R—ROCPUZ 7Y ARIRZ—HRULEHL T EEV,

T7OOT=TAF 77 ARV E—ICE<FAICCPUY—F—Z&[I, D
DEHEANIHF—R—ROBEERICEDLSCPUV—F—2BEFT,
CPUY—Z—DOEDO2DEHEEIF—R—ROBEEBNRICEDE., JUY IEN
BEETH <Y ERETHULIAKET,

L EDOZEHENELLEHSNTVBAIY—R— REBRL T LT,

. B#BIC, CPUZ 77 —T IR Y —R—ROOXIVZ—ICERLET,

SRTFTAEBBHTBHIC, BFCPUE—RZ 2O L2 REShECEERE
BLTSEZL,

VTy NMOFRENRBTSRAFY ID/N—BIETHEVTIEE ), CPUEHL T

RETEHEG, COTSAFYIN/N—EREL, YTy NDE>ERELT

SEZ.

BRMOCPUEE—RZ2D/0—5—%BATRE, B/ICOVTRREBRDOHAE
EIBREZ,
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XE DEE

TRT7RLRIZTXEY DR 15 2EETFF TRRATEE T,
http://youtu.be/76yLtJaKICQ [=

« DDR3XE!EZ1—)LEDDR2XEES 1—)LIdHEICYER - BIHHEED
BN S FCA, FREBFDDRIXEUROY NE#EL THV), DDRIXTE
UEZ1— )N EXFFABEVFET. FxETHEDDR2XEUED 1 —LIdZFl
HEITEEA,

s TFATFNF Y 2RAT O ERERMCTIBICEEA—X—H—DRA-—XEIED
I-LERELTSES L,
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ABIXRI B—

JPWR1~2: ATXBRIZR I 52—

ATXBREEHELET, BROBCEIRIZ—0HE EELTRETL A1)
ELRATEZ Y, BRERIXIZ—07 Y VOHEEADEREEL <EhE
nEv,

-
CL T W CIpHO)
BERIXRVZA—DEY I T EEETFTEATEET,
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

ARGBELRECHEESEBICEH, INTOERT—TNEEL<ATXERIROAX
—ICERGLTVIREN B ET,

JCOM1: U FIIR—RNIFRIH—

16550AF ¥ 7 ZRAL £16/N4 RFIFOILTF—REREAZTVET, ORI R
=P UTII VAT LRBMBOS IV TINTNA A ERETER T,

168



SATA1~4: SATAIXR O & —
ZOAXRVR—REEESATAA >V BZ—T IAAR—KTF, —2OIRIZ—IC
D&, —DOSATATFNA AEFERTDEN TEE T, SATAFNA AR T 1 R
I RZA7 (HDD), 75 Y AXEURTAT (SSD)&KF KT« 7 (CD/ DVD/
Blu-Ray) 2 E# £ J,

O errRpL—2a> 45
SATA HDDDERH) 1§11 755 E E 7 A THBTEE T, -
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

SATA1~2: SATA 6Gb/s %7 & —
SATA3~4: SATA 3Gb/s1% 7 & —

/\ 852

« BLDSATATNAREEBRNSERT—TNELBEELET, TAKT/NIR
@FF1RIRSLT(HDD), 75 Y2 AXEYURSALT (SSD)EXERZ 1T
(CD/DVD/Blu-Ray)Z &4 &%, HMICOVTRT/NAADIZ1FINECSHE
<EEV,

¢« BLDIEI—R—T—RFAEVSATAT/NA RELBEELET, HIX
(&, HDD, SSDEXZE RS AT, T—RARICEEEhFET, HEDHMIZOVT
BT —RELBSATAT/NA RADEBDIZ 21 TN BB EE V),

« SATAT—T7LIE0ELR EDABEICHTY BT B VE S EB<S LTV, F—XIE
REBCFAREMN B ET,

« SATAT—7 N Q@A FE—TF. KL, AXR—IOBHDLSIC, FS5HEIRD
B—IEGTRCEESBOLET,
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JCHM: T—AB Y —O% V5% —

COOARIE—ICR2EV DT —ARA Y FEEBELET, T—RAER TS ERK
EUH—=ATa-RLET, YATALRCORABRESHAEHEh, BEXY —
IHFEEICRTENET, BEXYE—TJEHTICE, BIOSEHZRVWTX Y £—

DEHELET,

K
SaTe,
S,
54
<

CPUFAN1, SYSFAN1: 77 BRIXI Z—

77 VBRIARVZA—RBH2VOBH T 7 U EHR—NLET, ARRILCEZATA
N=RIITFEZRFY7EY NEERBIZE, CPUTZ7 OV MO-LEZRAYT
BB, AE—REZH—FEH0, BICRFEhLT 7 E2EALETAEEY
FA, BFINTOT 7 VEBBLTLKEE VN, BHOZRATFLTFUHIY—
R—RCEREAE<T, TORDYCESLBRICERENET, ZATATT
CEMNADONAARSES ATLAT 7 VARV E—CEETDCENTERT,

CPUFAN1

o CPUX—D—HHRIZ 772 ESBL TS,

s CHSQIRIR—GFAY—NT7 7> NO—NEYR—KLFF, Command
Center1—7 A UTF 1 &4 AN—NTBZETCPUPSATLDEEN S HE
HIC7 7> DEGEREHET D ENHRET,

INTOZRTAT 7 > DEFICIE XY —K— ROR— KB BVEE, TH
TENFIFTET, 77 EESICBRICERLET.

BRYUDEBORN, T—TNHFTT72DEZIZSONDDEHIELET,

.
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JTPM1: TPMEZ 2 =)L I 8 —

ZOIO%Y Z—FTPM (Trusted Platform Module) & ### L £ 9, F#MEICOVW TR
TPMEFIUFATTY RR—LIXZATIILESRBLTTEV,

JFP1, JBK1: Y AT ANZILIZRI &—

AHEBIET—RAO7O0Y MFLEOEGRAC 702 ML OAXVZ—NFAE

ENTVET, JFP1IR AV TILOO 7O RNRIVERTHFA 2 HA RICERL T

WET, #7232 OM-Connector2 RT3 &7 —7I)LOBY A HARICEY &
TFo T—AD S OEMEEM-ConnectoriCZLIAHK, TOERRIFPINERLET,

) errrEmR b ~2ay
7O KYRLODROX—DEY) F115EGETFH TRETEE
Y. http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JBK1 “or,

F

« TP ESDERTNEBE=ZAFENEHENTVIEFEBERLET. AT
DEXM-Connector(7 723> )ESHBL, ELVVEBICERL TEEV,

c A2E1—R——XO 702 NNZNIZRIRX—DAEHEEE L TIFPICHEF
AghTVET,

B
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JUSB1~2: USB 2.0 LR IRV & —

ZOOFRYVZ—RERUSBEZ#ER. HIXE. SMIIFUSBHDDR FZRILAH X
Z. MP37LAV—, FUVE, EFLBERYBBBOBERICHSLTVET,

VCCE> EGNDE > 4L T EE V. BHELEVEES, MEBICEALESE
EREFTBNN B ET,

JUSB3: USB 3.0#k5Rk 1% 9 & —

USB 3.0R— N EUSB 2.07 /N1 AL BATE R T, T— REREE IF R A5GCit/sF
TEHR—NLET (BEE).

« VCCE> EGNDE G THEML T EE V. #ERLEVEES, MEBICEALA
BERETENAN B ET .
« USB3.07/VA RE@MARIC, #FUSB3.0T—TILTF/V1 R%&USB 3.0k— ~
2 ICEHELET,
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JAUD1: 702 MNRLA—=FT A ARV B —
TOYMRLA—FAACYAY A EERATHET—AOTOY RARLASD
A—F A ARNNTREICEYET. EVRIGAZFIL0TOY MRLERTY
AUHA RICERLTOET,

JBAT1: 7 UFCMOSY + )\

ARBICEBIOSHREFRERFTITABENDEAHTCMOSXEY ZHBLTH Y,
BEIIRIEMN SBEHER/IGT I TREBERFLTLET, ZOCMOS
XEVILEASNETNAABRICL 2T, OSZREICEBEED AN THREICE
WEF. DATAREBEIVTLEVSERIOD Y U NERLTLEET WY,

' @8 -
F—RERE F—REIUT

/\ 852

SRTALANFTOEIZ, COZ+2/NEZI—NTBDZETCMOSRAMEZ VT L
FT, ThASI+I/NEHEET, ZXTABBEFEOCMOSD T Y FdHEXI1E S
TLEZ V. XY—R—ROBECAKKBEEILRSBRY BV E T

F

B
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PCI_E1~3: PCle¥tsRAOY b
PCleAOY M&PCleA > & —7 T—RILEH— REHYR—NLET,

PCle 2.0 x16 AAY k

PCle 2.0 x1A0OY b
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BIOSDOFRE

BELCEATLAORERDOLEDIC, F7AIILNRESTBEOMHEERHLET,

UTICRYET2HEE, BIOSEY NP Y 77OV LERE L CREEEEYSE

ICEELTLEE W,

B JATFLAORBEBRICEEICIZ—XY E—IARREN, SETUPERITTH LS
ICERENIBE,

n WEEENAAIAXTREHIC. F7HIILINEEEEETRHE.

/\ 852

« BIOSODREEZELL#. SATLANTREICEDBEICE. F7AILRRE
EO0—KRLT, BEORTAMBEEZEMREEEL F Y. "Restore Defaults"%
ERL, BIOSOREEEI-<Enter>F—&#HL TF7 4 NREEO—RKL T
&L,

BIOSDREZE £ < A5 % VEE, HEERSZATLADEEE TIESEBIOSHDER

L ABDEEZEEBTDEHIC, TF7ANNREEZEL BV EEBEHDL
ESC

BIOStY N7 Y 7 EHEOEE
BREB/ATRDE/N—RIITOMELAHBEY) . POST(Power On Self Test)EIEH
FRENET, UTOXY E—IHFRRFENTVSBIC, <DEL>F—%#L TBIOSt
YRTYTEEEFFHLET,

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(DEL>F—Z#{ LTy N7Y7EEZFTHL T, FMF—Z#HL T
77— NEEEFTHT, )

<DEL>ZHIHICCNXY ED—AHATLE 2 £HBE, BREV2 LAY
THSBURATRY, <RESET>ZHIHN LT, YATLAZBEBHLTIKEE

W, <Ctrl>, <Alt>&<Delete>ZRRFICH L TEBRBTEE T,

MSIEZE 5ICBIOSEY h7 Y TEEZRRI DO D2ONHEERHELET, “MSI
Fast Boot’ 1—F 4 U T 4 BE T “GO2BIOS’ &/ &V U Y U §BH. IP—KR—K
ERED'GO2BIOS'REA (AT av) el g & T, BREBEDPCEERKICBIOS
Y N7YTEANRRENET,

I72S7 FAST BOOT

FAST BOOT € )

“MSI Fast Boot’ 1—7 4 U7 14
i : D'GO2BIOS KA &I U Y Y

LET,
/\ 852

BIOStY K7y 7TEEEFXRTDEHIZ. 54 LS “MSI Fast Boot' 1—7 1 )T
1TEAARN=ILLTLEZ(,
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BE
BIOSKE A= :#, LFOBEF&REhET,

RET=% =8 SAFL
1B
| I—
Virtual OC
Genie?R &> TR
—hF
A ABEIR
_ L\ FIN—
BI\OSX—Il SETTINGS OC PROFILE
—i#ER j
e
% HARDWARE  (E=TToYcp g
y MONITOR |y

; BOARD
M-FLASH EXPLORER

XZ1-FARTLA

SETTINGS

M-FLASH

o BRBEI—Y—LIMCPCEFBTA—/N\—OOY VIR LESBOLELA,

o« F=N—00OYOICLBHEFRBREDIRNE BN ETDTIFESLES
Vo TEEICEETDE, RIAZMENICEE, FLBN—RUVITERETDE
BtA B ET,

s I—Y—IAF—=/N\—2o0O0Y ICEBL TVEMES, OC Genie THEEA—/—
OOV 0TS LEHHOLET,
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
CPUEXEY, RngDEARBERTL LT, BiaBMIEATY,

» Adjust CPU Ratio [Auto]

CPURBEZREL., CPUVOYVOEEEZZELEY., 7OV YN ZOREEY
R—RNFTRHBECOXINDBEBRRRRENE T,

» Adjusted CPU Frequency

RENCPURARBERRLET, RARWEATTY,

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]
CPURROEEE—REBRLET,

[Fixed Mode] CPURERZBELET.

[Dynamic Mode] CPUDBTRIC &) CPURZEABMIZEREENET,

> EIST [Enabled]
Enhanced Intel® SpeedStepT 7 / O B/ A LHIZ L FF. "Adjust CPU Ratio"
ZAWO)CRETDHE, COEBABMICHEYET,

[Enabled] EISTEEXMICTDE., CPUBEE OTRARBESNICEELE
T ThRFIHENHEEFHRREEZRITERT,
[Disabled] EISTZEMICLET,

> Intel Turbo Boost [Enabled]
AVTFINE—RT—ANEFYHIEPHICLET, CPUNFCOREEZYR—NTS
BACOKCNDBEBRIRRENET,

[Enabled] SATLNRYBVMHEEZERTZHEE. CPUNHEERTHEE
MICCPUNYAOY V2 LREHET,
[Disabled] COWEEBHICLET,

» Adjust Ring Ratio [Auto]
RingDEREREL LT, AMEOERGEKEL LCPUILK > TREEhE T,

» Adjusted Ring Frequency
ZELUERNgDEARKZERRLET, B EATT.

» Adjust GT Ratio [Auto]

MRELETISTAVIVAOERERELE T, BMEOHEFEEL LCPUILL >
TREENET,

> Adjusted GT Frequency

BELEREDIZ 74V VAORRBERTRLET, RARWEATY,

» DRAM Frequency [Auto]

DRAMEEBERELET., A—N—V0OY VILLB2BERFRIEEhELANTS
ERSEEL,

» Adjusted DRAM Frequency

ZELZDRAMARBZRRLET, RARWERATY,

F

B
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> DRAM Timing Mode [Auto]
XEVRAIVIDE—REBRLET,

[Auto] &L = XEED 1—)LOSPD (Serial Presence Detect)lZ &1
EDRAMB A SV I NEHBTREESNET,

[Link] FRTOXFEVF Y URIILDEHICDRAMRA ST FE TR
ELET,

[UnLink] ThENOXEVF YU RILDLEHICDRAMRA IV T ZFEHT
RELET,

» Advanced DRAM Configuration

<Enter>F—&#{F &, YT A Z1—-HFRFENET, “DRAM Timing Mode”(C &

[Link]® 2 W [Unlink] ICRRET D&, COYTXZ1—HEHICRYET, 1—H—

AXEUDEF I URLOEDICXETVRAIVIERETDENTEET, X

FEUASIVIREBELLEE, YATLANTRELLSHDVEEHTEE VRN

HFHIET. TOHEICE., CMOSTF—RZIUTL, F7FIRREICRLTL

EEW, (JUTCMOST + U \IRE> OfiZ#SE L, U1 T#BIOSOREEET

F7AILRBEZO—RLTLSEE L, )

> Memory Fast Boot [Auto]

BEEICRTENDXEVCHBLENL—Z2 T 7OERICDVTEA ERIC

LET,

[Auto] BIOSIC &V BBIMICREZITVET,

[Enabled] AEREECETLEN —ZF07O0tRERELET., T
DHEBEDBEEICNL——2I LB BBED, YATLD
REREARENET,

[Disabled] SEOBBFICXEYNL—ZVITOANBERENET,

» DRAM Voltage [Auto]

XEVEEERELET, "Aut0’lCRET A &, BIOSHEBNICXEVEEERE
LET, I-Y—HFFHTREITDEELHRFET,

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]

CPURLEBXEUNRBRENDBE, 7T—FNRCIATLNBEX Y E—DEHT
DEFHLPEDIILET,

[Enabled] T—MNRILSATLANBEXYE—JFHLET, HLLF/NA
ADEHIZF7 A RNBEEZO—RIIUENFHYVET,
[Disabled] AHREEEYICL, REDBIOSHEERIFLET .

» CPU Specifications
<Enter>F—&#MFE, YT XZ1—HNERFRENET, Y7 XZ1—CREBLL
CPUNDREZEHRRLET. [FAEZHTE, WOTEIOEEXZ1—%2T7 0+
ATEERT, HHBMIEATT,
» CPU Technology Support
<Enter>F¥—Z&#{FTE, YTXZ1—NRRENET, B ENECPUDHR—
KN¥270/O2%RLET, H&BWEATT,
» MEMORY-Z
<Enter>F—&#TE, HTAXAZI—HFRRENET, YT XZ1—CRHEBL X

FUQREP A IV I ELBERRLET, FERTE, WOTECOBHRA-2
— AT BATERT,
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» DIMM1~2 Memory SPD
<Enter>F¥—Z#MFTE, YTXZ1—NFRRENET, EBENEXEYUDOHER
ZRLET, BV EATT,

» CPU Features

<Enter>F—&#FE, YT AXZ1—HNFKRFRENET,

> Hyper-Threading Technology [Enabled]
NAN=AL Y F 42 THEEICHISL ECPUEBELVDIFE, 1 DOCPUIT
Z2O0OWENBCPUITELTRBEE, UInBMEEZREHD N TE
FT, BEAEDHE, NMN—ALYFA VI HBEZRMICTEIETIR
TLOMEMEEEE ETEXT,

[Enable] NAN=ALYFAVITFO /O EBHIILET,
[Disabled] SATLNHTHEEZYR—NLAB WSS, COTATLEE
MCLET,

» Active Processor Cores [All]
TOTF47 70y AT7ORERBRLETS,

> Limit CPUID Maximum [Disabled]
HRCPUIDEZ BMF LIFEMICLE T,

[Enabled] JIROCPUIDETZ N7 Ot Y HEHR—KUEVLETO
OSIZk7—hOBBEZRERTS/-8IC. BIOSACPUIDA S
BeBALLET,

[Disabled] EEOBZRADCPUDANEZEALET,

» Execute Disable Bit [Enabled]

AWEEZBMICTRIET, TNV TT7F-N—TJO—KE, EHFEhZDEE
EROLETRANSVATLZRETZENTEET, WOTELOBEERZS
WCRBOZHEHLET,

[Enabled] NO-ExecutionfREZHMICL T, EEORBED—LZRKE
£7,
[Disabled] COHMBEEBRMICLET,

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

AVTFIVRBAT I /O OEMH EBHICLET.

[Enabled] REBILTO/ODZBHLT, T75Y RTF—LFHID
PDERFICILFOOSEBELET. COTZATARKEE
AEILFOIATLELTHELET,

[Disabled] COBEEBRBDICLET,

» Hardware Prefetcher [Enabled]
N=RIIFTVTIVF¥— (MLCANU—X) ZEMHNBMLET,

[Enabled] CPUMBEZ BB DREICHRETZHIC. N\—RTITFT)
TJIVFv—HAXEVASL2F Y Y IICHBHICT—RE
BARELERIET,

[Disabled] N=RIIFTIVIIVFr+—2EHLET,
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» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPUN—RDIF7)7IYF+— (MLC Spatial prefetcher) & B %h A X IZ

LET,

[Enabled] FrvI10BERBERIL. BEOTIUTI—>3 >0
HEEZBEOREICHETILHIC, BEFYY> 150>
OTVT7ITYFRBMILET,

[Disabled] BERLEFYYIIASAODHENCILET,

» CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) ¥ 7R— N &2 5% A &
MICLET. CPUNKRBEEZ Y R—NDBEICR. COBEBNRRENET,
[Enabled] AV TIAESHR—RNEBMILET,

[Disabled] AT IAESHR—NEEHICLET,

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
CPUDBREMIETZEDHIC, 1 TILBSEEET -2 —H#EEZE A B
CLET,

[Enabled] CPUNBEREBENLOHEICR, CPUOTIOY VEER
EELET,
[Disabled] COWEEEBMICLET,

> Intel C-State [Auto]
C-statelFACPIIC LW ERE N7 OLY HENEETI /O TY,

[Auto] BIOSIZ& V) ABIMICREZITVET,

[Enabled] SATLDOT A RIVREZBRAL, RRICISUTCPUNE S
HEZERLET.

[Disabled] COHEEEBBHICLET,

» C1E Support [Disabled]

HaltREBICHB L D6 ICCIEMBEZ BN BMICLE T, "Intel C-State”H'F
WsgEE, COEANRTENET,

[Enabled] HaltiREEICEBEH D= ICCIEMBEZBRICL T, CPUDAE
BREBEZETFET,
[Disabled] COBBEEBBICLET,

» Package C State limit [Auto]
SATLNTARIICEEBENDESHIC, CPUC-stateE— RZBERLET.
“Intel C-State” M BMBZHE, COBEENFRTENET,

[Auto] BIOSIC & V) HEIICREZTVE T,
[CO~CTs] BAT—NEHEBEBHOEVIEIC, C7s, C7, C6, C3, C2
. COEBYET,

> LakeTiny Feature [Disabled]
IRSTTSSDD/NT7 #—IX VAR ENZREIL TS LHIC. Intel Lake TinyT o /
O>&#BMNEBMIILET, CPUNCOREEYR—KNTBHEE. Th(lntel
C-State’ MBEMDBEIC. COBBHNRRTENET,

[Enabled] ATV VI0BFRABEONT #—IVA%EM@LEE
. SSDOEEEMELET .
[Disabled] COBBEEEDICLET,
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JEE: “Intel Turbo Boost ‘N BXMICEB &, TROEBHRFRRENET,

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
2—RT—ANE—RICEREBBEEROTOPELFIREZBELET.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
"Long duration power Limit(W)" D 7282, EHIREZFHEEFARLET,

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
2—RT—ARNE—RIZECPUND L= ICERBIOTOPEHHIREFHELE T,

» CPU Current limit (A) [Auto]

2—RT—ARE—RTO CPUNBRADERFRERELET, BRAEED
HREZEXZE, CPUNEBMNICOTARRETHF CEREBRLET,

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]
B—RT—ANE—RBILTITA7EB2TVWBATHI EOCPUZRERR
ETEET, FEEEHR—NOTORY YHARBEELEBEICRE. ChsD
TATLFRRENET,

F
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